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de Gabriel Neagu

A trecut o luna de la
“embedded world 2024”
si rezultatele confirma
ca expozitia a obtinut
un alt mare succes, cu o
participare record de
32000 de vizitatori din
80 detdrisi peste 1100 de
expozanti din aproxima-
tiv 50 de tari.
Conferintele gazduite
de evenimentul de la
Nurnberg au constat
intr-un total de 81 de
sesiuni, au atras 1871 de
participanti si au inclus
vorbitori din 45 de tari.
Este clar ca“embedded
world”este o forta a in-
dustriei noastre fiind locul de unde se acceseaza informatiile
despre tehnologiile sistemelor embedded. Pe de alta parte,
s-a confirmat deja ca expozitia din anul viitor va avea locin
perioada 11 - 13 martie 2025.

Sa mai zdbovim un pic pe tdaramul sistemelor embedded
pentru a remarca ideea destul de interesanta a distribuito-
rului polonez - Transfer Multisort Elektronik — care a creat
turneul Tech Master Event Tournament '24, ce se desfasoara
pe tot parcursul anului, fiind o oportunitate excelentd pentru
oricine doreste sa devind campion in diferite categorii (de
exemplu, campion in domeniul educatiei, campion Arduino
Cloud sau campion in domeniul renovarii).

Aflati mai multe despre acest subiect in pagina noastrd de
internet https://electronica-azi.ro.

Tn ceea ce priveste editia din luna Mai a revistei, vd propun,
mai intai, sa participati la concursul organizat impreuna cu
Microchip unde puteti avea sansa de a castiga o placa de
dezvoltare Curiosity HPC (DM164136) produsa de Microchip.
(https://page.microchip.com/E-Azi-C-HPC.html). Aceasta
este platforma perfectd pentru a valorifica puterea moderne-
lor microcontrolerele PIC® pe 8-biti.

Mergand mai departe, aflati de la DigiKey cum se poate
obtine o eficienta ridicatd in cazul surselor de alimentare uti-
lizate in telecomunicatii, iar dacd vreti sa aveti o idee despre
situatia industriei electronice, Mike Slater, vicepresedintele
DigiKey pentru dezvoltarea afacerilor la nivel global, v ofera
o perspectiva la jumatatea anului asupra pietei.

Renesas la randul sau, prezinta dispozitivul RZ/V2H - un
procesor Al de ultima generatie, extrem de eficient din
punct de vedere energetic, destinat robotilor autonomi.
Veti afla modul in care acesta rezolva provocarile legate de
generarea de caldura si cum poate avea o vitezd mare de
procesare in timp real cu scopul de a atinge o performanta
mai mare cu un consum mai mic de putere.

Microchip propune solutii privind tehnologiile de incarcare
wireless, in timp ce Analog Devices va oferd noi concepte de
alimentare pentru senzorii inteligenti amplasati la marginea
retelei. Si asta nu e tot! Va las sa descoperiti numeroase alte
teme interesante pe care le gasiti aici sau in platforma
noastra online.

Tafade

gneagu@electronica-azi.ro
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Castigati o placa de dezvoltare
Curiosity HPC
produsa de Microchip

@ MICROCHIP

Curiosity HPC Development Board
(Part# DM164136)

Castigati o placa de dezvoltare Microchip Curiosity
HPC (DM164136) de la Electronica Azi si, daca nu o
castigati, primiti un cupon de reducere de 15%, plus
transport gratuit pentru una dintre aceste placi.

Curiosity HPC este platforma perfecta pentru a valorifica pute-
rea modernelor microcontrolerele PIC® pe 8-biti. Layout-ul sdu
si conexiunile externe ofera acces de neegalat la perifericele in-
dependente de nucleu (CIP - Core Independent Peripherals)
disponibile pe multe dintre noile microcontrolere PIC pe 8-biti.
Perifericele independente de nucleu (CIP) permit utilizatorului
sa integreze diferite functii ale sistemului pe un singur micro-
controler, simplificind proiectarea si mentinand scazute con-
sumul de putere al sistemului si costul listei cu materiale (BOM).
Placa ofera flexibilitate pentru experimentare prin intermediul
unui conector (header) care include conexiuni pentru masa
(GND) si tensiune de alimentare (VDD). Aceasta include, de
asemenea, un set de LED-uri indicatoare, comutatoare de tip
push button si un potentiometru variabil. In plus, pe placa
exista doua socluri microBUS™ pentru a conecta o varietate de
placi Click™ ce pot fi utilizate in dezvoltarea de aplicatii. Pentru
a facilita programarea, toate conexiunile la soclurile microBUS,
LED-uri, comutatoare si potentiometru sunt etichetate cu nu-
mele portului microcontrolerului. Pentru a extinde flexibilitatea
placii de dezvoltare Curiosity HPC, aceasta poate gazdui micro-
controlere pe 8-biti cu numar maxim de pini.
Placa de dezvoltare Curiosity HPC poate evalua si suporta
noua familie Microchip PIC18 Q84, prima familie de micro-
controlere PIC18 care poate fi utilizatd pentru a transmite si
primi date printr-o magistrald CAN FD. Insotitad de o gama
larga de CIP-uri, care gestioneaza o varietate de sarcini, fara
a necesita interventia procesorului, familia PIC18 Q84 de la
Microchip reduce atat timpul, cat si costurile atunci cand sis-
temele se conecteaza la o retea CAN FD.
De asemenea, aceasta include urmatoarele caracteristici:
+ Accepta microcontrolere pe 8-biti cu 40- si 28-pini
« Complet compatibila cu MPLAB® Code Configurator si
MPLAB® X v3.05 sau o versiune ulterioara

Pentru a avea sansa de a castiga o placa de dezvoltare Curiosity
HPC produsa de Microchip sau pentru a primi un cupon de
reducere de 15%, inclusiv transport gratuit, accesati pagina

https://page.microchip.com/E-Azi-C-HPC.html
si introduceti datele voastre in formularul online.
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Works with Android

Find My Device

Nordic anunta ca reteaua
“Find My Device” de la
Google si alertele de urmarire
necunoscuta sunt suportate
de nRF Connect SDK

Nordic Semiconductor a anuntat cd a colaborat cu Google pen-
tru aincorpora in nRF Connect SDK (Software Development Kit)
suportul pentru reteaua “Find My Device”si alertele de urmarire
necunoscuta ale Google. Anuntul Nordic coincide cu anuntul
oficial al Google privind tehnologiile pentru urmarirea nativa
prin Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) cu ajutorul dispozi-
tivelor mobile Android. Suportul SDK este acum disponibil public
pentru a coincide cu lansarea pentru public a alertelor “Find My
Device”si a alertelor de urmdrire necunoscutd.

SDK-ul nRF Connect ajuta la crearea de produse cu reteaua
Find My Device de la Google

Software-ul incorporat in nRF Connect SDK permite produca-
torilor de dispozitive terte sa creeze produse care sa utilizeze
reteaua “Find My Device”si serviciile de alerta cu privire la urma-
ritori necunoscuti ale Google. O serie de parteneri cheie ai com-
paniei Nordic au construit deja produse comerciale de localizare
a dispozitivelor bazate pe seria nRF52 compatibile cu serviciile
Google, chiar inainte de lansarea oficiald a acestora de Google.
Reteaua“Find My Device”a companiei Google permite utilizatori-
lor de Android sa localizeze obiecte importante de uz curent, de
exemplu, portofele, chei si bagaje. Alertele de urmarire
necunoscuta, o protectie incorporata a retelei “Find My Device”
de la Google, ajuta la pastrarea sigurantei utilizatorilor, aler-
tandu-i in cazul in care se detecteaza o eticheta Bluetooth
necunoscuta care se deplaseaza cu ei.

Despre reteaua Nordic Find My Device si alertele de urmarire
necunoscuta SDK: www.nordicsemi.com/products/technol-
ogies/Find-my-Device

Despre Chipolo: chipolo.net

Despre Pebblebee: pebblebee.com

m Nordic Semiconductor | www.nordicsemi.com
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UTILIZATE IN TELECOMUNICATII

Articolul de fata se concentreaza asupra dispozitivului MAX15258 de la Analog Devices, care
a fost proiectat pentru a gazdui pana la doua drivere MOSFET si patru MOSFET-uri externe
in configuratii monofazate sau bifazate de tip “boost/inverting-buck-boost”
(crescdtor/inversor-cobordtor-crescdtor). Este posibila combinarea a doua dispozitive pentru o
functionare trifazica sau cvadrifazica, obtinand niveluri de putere de iesire si eficienta mai mari.

Rolf Horn
Inginer de aplicatii
DigiKey

Autor:

Sectorul telecomunicatiilor a devenit un fac-
tor important al societatii moderne si al
comunicatiilor globale in timp real. Fie ca
este vorba despre un apel telefonic, un
mesaj text sau o comanda web, echipa-
mentele de telecomunicatii asigurd conexi-
uni fiabile. Sursa de alimentare care ope-
reaza"in spatele scenei” este o componenta
esentiald, dar rareori apreciata.

INDEPLINIREA CERINTELOR

DE CRESTERE A PUTERII

Cererea de putere in domeniul teleco-
municatiilor a sporit de-a lungul timpului,
datorita evolutiei tehnologiei, traficului cres-
cut in retea si extinderii infrastructurii de
telecomunicatii.
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Tranzitia de la retelele de generatia a treia
(3G) la cele de generatia a patra (4G) si a cin-
cea (5G) a condus la echipamente perfor-
mante si de mare putere.

Implementarea tehnologiei 5G a avut un
impact semnificativ asupra cerintelor de pu-
tere ale statiilor de baza si ale turnurilor de
telefonie mobild. Statiile de baza, in special
cele din zonele urbane, au nevoie de nive-
luri de putere mai ridicate pentru a sustine
numarul crescut de antene si unitati radio
necesare pentru configuratiile MIMO (Mul-
tiple Input, Multiple Output) masive si pen-
tru formarea de fascicule (beamforming).
Redundanta este un alt factor crucial. Sur-
sele de alimentare trebuie sa fie proiectate
tindnd cont de redundantd, incluzand

adesea surse de alimentare de rezerva,
cum ar fi baterii sau generatoare, pentru a
asigura o operare continua in cazul intre-
ruperilor de curent.

In comparatie cu generatiile anterioare de
retele wireless, implementarea tehnologiei
mobile 5G aduce mai multe schimbari in
ceea ce priveste cerintele privind dispozi-
tivele de alimentare. Pentru ca 5G sa isi res-
pecte promisiunea de a oferi comunicatii
fiabile, de mare viteza si cu latentd redusa,
trebuie abordate anumite criterii.

CERINTE PRIVIND

AMPLIFICATORUL DE PUTERE

« Sasuporte un spectru larg de benzi de
frecventd, inclusiv frecvente sub 6 GHz si
mmMWave (unde milimetrice), acestea
prezentand provocari deosebite pentru
propagarea semnalului.


https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/analog-devices-inc-maxim-integrated/max15258atx/18693197
https://www.digikey.co.uk/en/supplier-centers/analog-devices

» Sa accepte latimi de banda mai mari ale
semnalului si niveluri de putere mai
ridicate, precum si sa asigure o amplifi-
care liniara pentru a preveni distorsiona-
rea semnalelor cu debit mare de date.

« Safunctioneze eficient pentru a minimiza
consumul de energie si generarea de
caldurad, in special pentru dispozitivele
alimentate de la baterii si pentru celulele
mici aflate la distanta.

o Saincluda un factor de forma usor si
compact, care se poate integra in incinte
mici, cum ar fi site-urile de celule mici si
echipamentele utilizatorilor.

« Safincorporeze materiale si tehnologii
avansate, cum ar fi dispozitive semicon-
ductoare GaN (nitrura de galiu) si SiC
(carbura de siliciu), pentru a asigura o
densitate de putere sporitd, performante
fmbunatatite si frecvente de operare
mai mari.

CERINTE DE CONVERSIE A PUTERII

Din considerente de ordin istoric, practic
si tehnic, sistemele de telecomunicatii
utilizeaza, de obicei, o sursa de alimentare
de -48 VDC. In cazul unei defectiuni a
retelei sau al unei alte situatii de urgents,
retelele de telecomunicatii necesita surse
de alimentare de rezerva fiabile.

XEHDee

www.electronica-azi.ro

Utilizate frecvent ca surse de putere de
rezerva, bateriile plumb-acid pot functiona,
la randul lor, la -48Vbc. Folosind aceeasi ten-
siune atat pentru alimentarea primara, cat
si pentru cea de rezerva, este mai usor de
proiectat si de intretinut sistemele de
rezerva. In plus, tensiunile mai mici, cum ar
fi cea de -48VDc, sunt mai sigure pentru per-
sonalul care lucreazd cu echipamente de
telecomunicatii, reducand riscul de socuri
electrice si raniri. Sursele de alimentare pen-
tru echipamentele de telecomunicatii tre-
buie sa indeplineasca cerinte operationale
specifice pentru a asigura fiabilitatea si efi-
cienta. lata cateva specificatii importante:

iAo leldd POWER

» Gama de tensiuni de intrare: Sursa de
alimentare trebuie sé fie proiectata pentru
atoleraogamad larga de tensiuni de intrare.

« Stabilizarea tensiunii: Sursa de alimentare
trebuie sd asigure o tensiune de iesire
stabila si regulata conform cerintelor
echipamentului de telecomunicatii.

« Eficienta inalta: Sursele de alimentare
trebuie sa fie foarte eficiente pentru a
reduce pierderile de putere si consumul
de energie. O eficienta de cel putin 90%
este tipica.

» Redundanta: Pentru a asigura o operare
neintrerupta, sursele de alimentare includ
frecvent caracteristici de redundanta,
cum ar fi N+1, atunci cand se utilizeaza o
sursa de alimentare suplimentard. Daca
una dintre ele cedeaza, cealalta poate
prelua sarcina.

« TInlocuirein timpul functionarii (hots-
wappable): in cazul instalatiilor critice,
sursele de alimentare trebuie sa poata fi
inlocuite in timpul functionarii, asigurand
un timp minim de intrerupere in cazul
inlocuirii sau intretinerii.

« Fiabilitate ridicata: Sursa de alimentare
ar trebui sa fie echipata cu mecanisme de
protectie pentru a evita daunele cauzate
de conditii de exploatare nefavorabile,
cum ar fi supracurentul, supratensiunea
si scurtcircuitele.

CONVERTORUL ACFC

(ACTIVE CLAMP FORWARD CONVERTER)
Convertorul ACFC este o configuratie de
convertor DC/DC utilizata frecvent in siste-
mele de alimentare si este folosit, in primul
rand, pentru a converti tensiunea de -48Vbc
in niveluri de tensiune pozitiva. ACFC este
un circuit de conversie a tensiunii care inte-
greaza caracteristicile convertorului direct
(forward converter) si ale circuitului “active-
clamp” pentru a spori eficienta. Aceasta
tehnologie este raspandita in sistemele de
alimentare pentru telecomunicatii siin cen-
trele de date. Elementul central al ACFC
este un transformator (Figura 1).
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Infisurarea primara a transformatorului
primeste tensiunea de intrare, ceea ce
inseamna inducerea unei tensiuni in
infasurarea secundard. Tensiunea de iesire
a transformatorului este determinata de ra-
portul de transformare al acestuia.
Circuitul “active-clamp’, care incorporeaza
switch-uri semiconductoare suplimentare si
un capacitor, regleaza si guverneaza energia
continutd in inductanta de dispersie magne-
tica a transformatorului. Atunci cand switch-ul
primar este oprit, energia stocata in induc-
tanta de dispersie este redirectionata cdtre
capacitorul “clamp” utilizat pentru a proteja
componentele impotriva supratensiunilor
sau a varfurilor de tensiune. Aceasta prac-
tica atenueaza presiunea asupra comutato-
rului primar si imbundtateste eficienta ope-
rationald. Tensiunea de la infasurarea secun-
darad a transformatorului este redresata de o
dioda, iar tensiunea de iesire este netezita
de un capacitor de filtrare de iesire. In sfarsit,
ACFC opereaza cu comutare soft, ceea ce
inseamna ca tranzitiile la comutare sunt mai
line si produc mai putin zgomot. Acest lucru
duce la reducerea interferentelor electro-
magnetice (EMI) si la pierderi de comutare
mai mici.

Circuitul ACFC reduce varfurile de tensiune
si solicitarile asupra componentelor, rezul-
rapoarte mari de tensiune intre intrare si
iesire. In plus, poate gestiona o gama largé
de tensiuni de intrare, ceea ce il face potrivit
pentru aplicatii de telecomunicatii si centre
de date cu tensiuni de intrare variabile.
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Dezavantajele circuitului “active clamp”
includ urmatoarele:
» Daca nu este limitat la o valoare maxima,
un ciclu de lucru crescut (cu alte cuvinte, o
functionare continud sau aproape continud)
poate duce la saturarea transformatorului
sau la o tensiune suplimentara aplicata
switch-ului principal, necesitand dimen-
sionarea precisa a capacitorului“clamp”.
e ACFCeste un convertor DC-DC cu un singur
etaj. Pe masura ce nivelul de putere
creste, avantajele unui design multifazic
pentru aplicatiile cu putere intensiva,
cum ar fi telecomunicatiile, vor creste.
» Un design de tip “active clamp forward”
nu poate fi scalat la o putere de iesire mai
mare si sd mentina performante similare.

©ADI

DEPASIREA LIMITELOR ACFC
MAX15258 de la Analog Devices este un
controler “boost” (crescator) multifazat de
nalta tensiune cu interfata digitala 1>C pro-
iectat pentru aplicatii de telecomunicatii si
industriale. Dispozitivul dispune de o gama
larga de tensiuni de intrare de la 8V la 76V
pentru configuratia “boost” si de la -8V la
-76V pentru configuratia “buck/boost” cu
inversare a polaritatii. Gama de tensiuni de
iesire, de la 3,3V la 60V, acoperd cerintele
diverselor aplicatii, inclusiv ale dispozitivelor
de telecomunicatii.

O aplicatie tipica a acestui circuit integrat
versatil este sursa de alimentare pentru o
macroceluld sau femtocelula 5G prezentata
in figura 2.
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Configuratie cu patru faze - forme de unda ale controlerului si ale tintei.
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Functia de inlocuire in stare de functionare
este asiguratd de un controler “hot-swap” cu
tensiune negativa, cum ar fi ADM1073, de
la ADI, alimentat de la -48 Vbc. Aceeasi ten-
siune alimenteaza convertorul “buck/boost”
MAX15258, care este capabil sa furnizeze o
putere de iesire de pana la 800W.
MAX15258 a fost proiectat pentru a suporta
pana la doua drivere MOSFET si patru MOS-
FET-uri externe in configuratii“boost/invert-
ing-buck-boost” monofazate sau bifazate.
De asemenea, combina doud dispozitive
pentru o functionare trifazica sau cvadri-
fazica. Acesta include un schimbator de nivel
de tensiune FB pentru detectarea tensiunii
deiesire de mod diferential atunci cand este
configurat ca un convertor “buck-boost”in-
versor. Prin intermediul unui pin de intrare
de referinta dedicat sau prin intermediul
unei interfete digitale I°C, tensiunea de
iesire poate fi setata dinamic.

Un rezistor extern poate fi utilizat pentru a
ajusta oscilatorul intern, sau regulatorul
poate fi sincronizat cu un ceas extern pentru
amentine o frecventa de comutare constan-
td. Sunt acceptate frecvente de comutare de
la 120 kHz la 1 MHz. Regulatorul este, de
asemenea, protejat impotriva supracuren-
tului, supratensiunii de iesire, subtensiunii
de intrare si opririi din motive termice.
Rezistorul de la pinul OVP desemneaza
numarul de faze la controler. Aceasta iden-
tificare este utilizata pentru a determina
modul in care raspunde controlerul la
semnalul de ceas multifazic al fazei pri-
mare. Intr-un convertor cu patru faze, cele
doud faze ale controlerului MAX15258 sau

B Surse de alimentare utilizate in telecomunicatii

ale tintei sunt intercalate la 180°, in timp
ce defazajul dintre controler si tinta este
de 90° (Figura 3).

In cazul functionarii multifazate, MAX 15258
monitorizeaza curentul prin zona“low-side”
a MOSFET-ului pentru echilibrarea activa a
curentului de faza. Ca reactie, dezechilibrul
de curent este aplicat la circuitul de detec-
tare a curentului pentru fiecare ciclu pentru
a contribui la ajustarea curentului de sarcina.
Procedand astfel, se asigura o distributie
echilibratd intre cele doua faze. In compa-
ratie cu proiectele bazate pe convertoare
“forward’, proiectantii nu trebuie sa tina
cont de un posibil dezechilibru de faza de
15% pana la 20% in timpul etapelor de calcul
al proiectului atunci cand folosesc acest
circuit integrat.

In cazul operérii trifazice sau cvadrifazice,
curentul mediu per cip este transmis intre
controler si tintd prin intermediul unor
conexiuni diferentiale dedicate.
Controlerul in mod curent si dispozitivele
tinta isi ajusteaza curentii respectivi astfel
incat toate fazele sa imparta, in mod echi-
tabil, curentul de sarcina.

Sursa de alimentare de tip “inverting buck-
boost” cu patru faze intercalate, prezentata
in figura 4, este potrivita pentru aplicatii
care necesita cantitati mari de energie.
Semnalele CSIO+ si CSIO- conecteaza cele
doua controlere, iar pinii SYNC sunt conec-
tati pentru a asigura sincronizarea ceasului
pentru schema de intercalare a fazelor cu
faze coordonate. MAX15258 este un con-
vertor “boost” de joasa frecventa.

98.00%

97.00%

96.00%

95.00%

94.00%

Efficiency

93.00%

92.00%

91.00%

90.00%

i — VIN =-36V, VUUT =+48V
p— VlN =-48 V. VOUT =+48V
J— VlN =-60 V, VOUT =+48V
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Eficienta in functie de curentul de sarcina de iesire pentru un proiect de
referintd de 800W bazat pe MAX15258 CL.

Acest lucru reduce sursa principala de
pierderi de putere a convertoarelor: pier-
derile de comutare.

Deoarece fiecare convertor opereaza in
zona sa cu pierderi reduse la frecventa
joasa, acest lucru ofera o putere de iesire
ridicata la o frecventa totala echivalenta
ridicata. Acest lucru il face sé fie dispozitivul
de referinta pentru conversia de -48Vpc.

Operand cu un ciclu de functionare stabil,
acesta obtine o putere de iesire ridicata cu
o eficientd extrem de mare. Figura 5 pre-
zinta curbele de eficientd ale unui proiect
de referinta de 800 W bazat pe un dispozitiv
MAX15258 cuplat prin inductor, pentru
diferite combinatii de Vin si Vout. Ca urmare
a pierderilor de conductie reduse, graficele
arata clar cifre de eficienta de peste 98%.

CONCLUZIE

Sursele de alimentare joaca un rol impor-
tant in industria telecomunicatiilor.
Datorita abilitatii lor de a atinge un randa-
ment ridicat si de a minimiza pierderile de
putere, convertoarele ACFC (Active Clamp
Forward Converters) sunt preferate in pro-
iectele de surse de alimentare din domeniul
telecomunicatiilor. Totusi, limitarile inerente
pot impiedica eficacitatea lor in anumite
circumstante. Pentru a depdsi aceste defi-
ciente, a apdrut o noua generatie de tehno-
logii de alimentare, care ofera o eficienta
sporitd, o densitate de putere crescuta si
mecanisme de control simplificate. In indus-
tria telecomunicatiilor, aceste solutii noi des-
chid calea pentru surse de alimentare mai
evoluate si mai optimizate.
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Autor: Shingo Kojima
Sr Principal Engineer of
Embedded Processing
Renesas Electronics

RENESAS

Prezentare generala

Pe masurad ce populatia activa se reduce
datorita scaderii ratei natalitatii si a cresterii
ponderii populatiei in varsta, procesarea
avansata bazatd pe inteligenta artificiala
(Al) - de exemplu, recunoasterea mediului
inconjurator, luarea de decizii privind actiu-
nile necesare si controlul miscarii - se va
impune in diverse domenii ale societatii,
precum in fabrici, activitati logistice, asisten-
ta medicald, roboti de serviciu care operea-
za in orase si camere de supraveghere.
Sistemele vor trebui sa asigure procesarea
avansata a inteligentei artificiale (Al) in timp
real in diferite tipuri de programe.

Mai precis, sistemul trebuie sa fie incorporat
in dispozitiv pentru a permite un raspuns
rapid la mediul sau care se afla intr-o continua
schimbare.
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3 neratie,
extrem de eficient energetic,
destinat'robotilor autonomi

Articolul prezinta modul in care RZ/V2H rezolva provocarile
legate de generarea de caldura, permite o viteza mare de
procesare in timp real si atinge o performanta mai mare cu
un consum mai mic de energie pentru produsele echipate

cu inteligenta artificiala.

Totodata, cipurile Al vor trebui sa consume
mai putind energie in timp ce efectueaza
procesari Al avansate in interiorul dispoziti-
velor embedded, deoarece exista limitari
stricte In ceea ce priveste generarea de caldura.
Pentru a raspunde acestor nevoi de pe piatd,
Renesas a dezvoltat DRP-AI3 (“Dynamically
Reconfigurable Processor for Al3") ca acce-
lerator Al pentru procesarea de mare vite-
za a inferentelor Al, care combind consu-
mul redus de energie si flexibilitatea ce-
rutd de dispozitivele edge (periferice).
Aceasta tehnologie de procesor accele-
rator reconfigurabil pentru Al, cultivata
de-a lungul mai multor ani, este incorpo-
rata in seria RZ/V de microprocesoare des-
tinate aplicatiilor Al.

RZ/V2H este un produs de ultimd generatie din
seria RZ/V, care atinge o eficientd energetica

de aproximativ 10 ori mai mare decét cea a
produselor anterioare. RZ/V2H este capabil
sa raspunda evolutiei ulterioare a Al si cerin-
telor sofisticate ale aplicatiilor, precum cele
pentru roboti.

Acceleratorul DRP-AI3 proceseaza
eficient modelele Al de “pruning”
Pruning-ul este o tehnicd obisnuita pentru
imbunatatirea eficientei procesarii Al, aceasta
eliminand calculele care nu afecteaza sem-
nificativ precizia recunoasterii. Totusi, se in-
tampla frecvent ca asemenea calcule, consi-
derate neesentiale in ceea ce priveste pre-
cizia recunoasterii, sa apard, aleatoriu, in mo-
delele Al. Acest lucru creeaza o discrepanta
intre paralelismul procesdrii hardware-ului
si caracterul aleatoriu al pruning-ului, ceea
ce face ca procesarea sé fie ineficienta.



Pentru a rezolva aceasta problema, Renesas
a optimizat acceleratorul sau unic de inte-
ligenta artificiala bazat pe DRP (DRP-AIl)
pentru pruning. Analizand relatia dintre
caracteristicile modelului de pruning si o
metoda de pruning in ceea ce priveste
acuratetea recunoasterii in modelele Al
tipice de recunoastere a imaginilor (modele
CNN), Renesas a identificat structura hard-
ware a unui accelerator Al care poate atinge

MICROPROCESOARE

atat o acuratete inaltd a recunoasterii, cat si
o rata eficienta de pruning si a aplicat-o la
proiectarea DRP-AI3.1n plus, a fost dezvoltat
un software pentru a reduce greutatea
modelelor Al optimizate pentru acest DRP-
Al3. Software-ul converteste configuratia
modelului de pruning aleatoriu in calcul
paralel foarte eficient, ceea ce duce la o pro-
cesare Al de vitezd mai mare. In particular,
tehnologia de pruning extrem de flexibila
de la Renesas (tehnologie de pruning N:M
flexibild), care poate modifica dinamic nu-
marul de cicluri ca raspuns la modificarile
ratei locale de pruning in modelele Al, per-
mite un control fin al ratei de pruning in
functie de consumul de energie, viteza de
operare si precizia de recunoastere solicitate
de utilizatori.

Caracteristicile unei arhitecturi hetero-
gene in care DRP-AI3, DRP si procesoa-
rele functioneaza impreuna.

o Procesare “multi-threaded” si “pipeline”
cu accelerator Al (DRP-AI3), DRP si CPU-uri

 Aplicatii robotice cu jitter redus si viteza
mare cu DRP (hardware cablat logic,
reconfigurabil dinamic)

Robotii destinati serviciilor, de exemplu, au
nevoie de procesare Al avansatd pentru a
recunoaste mediul inconjurator. Pe de alta
parte, procesarea bazatd pe algoritmi care
nu utilizeaza Al este, de asemenea, necesara
pentru a decide si controla comportamen-
tul robotului. Totusi, procesoarele embedded
(CPU) actuale nu dispun de resurse sufi-
ciente pentru a efectua in timp real toate
aceste forme diferite de procesare.
Renesas a rezolvat problema prin dezvolta-
rea unei arhitecturi heterogene, care per-
mite procesorului reconfigurabil dinamic
(DRP), acceleratorului Al (DRP-AI3) si unitatii
centrale (CPU) sa lucreze impreuna.

Dupa cum se observa in figura 1, procesorul
reconfigurabil dinamic (DRP) poate executa
aplicatii in timp ce comuta dinamic configu-
ratia de conectare a circuitelor unitatilor
aritmetice de pe cip la fiecare semnal de
ceas, in functie de continutul care urmeaza
sa fie procesat.

Deoarece sunt utilizate doar circuitele arit-
metice necesare, DRP-ul consuma mai putinad
energie decat in cazul procesarii prin CPU si
poate atinge o viteza mai mare.

Tn plus, in comparatie cu procesoarele, unde
accesarile frecvente ale memoriei externe
datorate ratarii memoriei cache si altor cauze
vor degrada performanta, DRP poate construi
din timp cadile de date necesare in hardware,
ceea ce duce la o degradare mai mica a
performantei si la o variatie mai mica a vite-
zei de operare (jitter) ca urmare a accesarilor
de memorie.

DRP are, de asemenea, o functie reconfigu-
rabild dinamic care schimba informatiile de
conectare a circuitului de fiecare data cand
se schimba algoritmul, permitand procesa-
rea cu resurse hardware limitate, chiar si in
aplicatiile robotice care necesita procesarea
mai multor algoritmi.

DRP este deosebit de eficient in procesarea
fluxurilor de date, cum ar fi recunoasterea
imaginilor, unde paralelizarea si pipelining-
ul imbunatatesc direct performanta. Pe de
alta parte, programe precum cele de decizie
si control al comportamentului robotului
necesita procesare in timp ce se schimba
conditiile si detalii de procesare ca rdspuns
la schimbarile din mediul inconjurator. Este
posibil ca procesarea software la nivelul CPU
sa fie mai potrivita pentru aceasta decat
procesarea hardware, cum ar fi in cazul DRP.
Este important sa se distribuie procesarea in
locurile potrivite si sd se opereze coordonat. »

State Transition

Data-path

Image

1clock

scaling
(Data-path1)

Keypoint
detection
(Data-pathl)

Datapath reconfiguration within 1cycle

GEMER] Caracteristicile unui procesor flexibil reconfigurabil dinamic (DRP).

Switch hardware configuration within 1msec
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Tehnologia de arhitectura heterogend de la
Renesas permite ca DRP si CPU sd lucreze
impreund. O prezentare generala a arhitec-
turii microprocesorului si a acceleratorului
Al (DRP-AI3) este ilustratd in figura 2.

de 80 TOPS in comparatie cu modelele
inainte de pruning. Aceasta performanta
este de aproximativ 80 de ori mai mare
decat performanta de procesare a pro-
duselor RZ/V anterioare, o imbunatatire

B RZ/V2H: Procesor Al de ultima generatie destinat robotilor autonomi

Tn cazul microprocesoarelor Al (Al-MPU), o
parte a programului de procesare a imagi-
nilor este transferata cdtre DRP, contribuind
astfel la imbunatatirea timpului total de
procesare a sistemului; (figura 4).

Al accelerator (DRP-AI)
Reconf. processor (DRP) #0

(non-Al) tasks

Processing
For Al-based tasks e!ements
216 ALUs)
For algorithm-based

CPU

Configuratie de arhitecturd heterogend bazatd pe DRP-AI3.

Weight RAM
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MAC MAC
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A i

External DRAM
LPDDR4
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Aplicatiile robotice utilizeazad o combinatie
sofisticata de algoritmi de recunoastere a
imaginilor bazate pe inteligenta artificiald
si de algoritmi de decizie si de control fara
inteligenta artificiala.

Prin urmare, o configuratie cu un DRP pen-
tru procesarea Al (DRP-AI3) si un DRP pen-
tru algoritmi non-Al va creste semnificativ
randamentul aplicatiei robotice.

Evaluarea rezultatelor

1 EVALUAREA PERFORMANTELOR
DE PROCESARE A MODELULUI Al

RZ/V2H echipat cu aceastd tehnologie a
atins un maxim de 8 TOPS (8 trilioane de
operatii de suma de produse pe secunda)
pentru performanta de procesare a accele-
ratorului Al. In plus, pentru modelele Al
care au fost supuse procesului de pruning,
numarul de cicluri de operare poate fi redus
proportional cu gradul de pruning, obti-
nandu-se astfel performante de procesare
a modelelor Al echivalente cu un maxim

16 Electronica Azinr.4(284)/2024

semnificativa a performantei care poate
tine suficient de mult pasul cu evolutia
rapida a Al (figura 3). Odata cu accelerarea
procesarii Al, timpul de procesare pentru
procesarea imaginilor pe baza de algoritmi
fara Al, cum ar fi procesarea pre- si post-Al,
se transforma intr-un relativ blocaj.

Effective performance ]
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Measured data on board.
*1) Effective performance evaluating test layer (single 3x3 conv.), Batchsize=1
*2) Difference between board power difference between DRP-Al active
and DRP-Alinactive
*3) Performance and power may change depends on Al models.

Comparatie intre performantele
de varf mdsurate ale DRP-AI3

In ceea ce priveste eficienta energetica,
evaluarea performantelor acceleratorului
Al a demonstrat o eficientd energeticd la
cel mai inalt nivel din lume (aproximativ
10 TOPS per watt) la rularea principalelor
modele Al; (figura 5)

Totodatd, s-a demonstrat ca aceeasi proce-
sare Al in timp real poate fi efectuata pe o
placa de evaluare echipata cu RZ/V2H, fara
ventilator, la temperaturi comparabile cu
cele ale produselor concurente echipate
cu ventilatoare; (figura 6)

2 EXEMPLE DE APLICATII PENTRU ROBOTI

SLAM (Simultaneously Localization And
Mapping - Localizare si cartografiere si-
multanad), de exemplu, una dintre aplica-
tiile tipice pentru roboti, are o configuratie
complexa, care necesitd operatiuni soft-
ware multiple pentru recunoasterea pozi-
tiei robotului in paralel cu recunoasterea
mediului prin procesare Al.

DRP-ul Renesas permite robotului sa schim-
be instantaneu programele, iar operarea in



paralel cu un accelerator Al si CPU s-a dove-
dit a fi de aproximativ 17 ori mai rapida in
comparatie cu operarea doar a unitatii cen-
trale (CPU), in timp ce consumul de energie
afost redus la 1/12 din nivelul operarii doar
cu unitatea centrala.

MICROPROCESOARE

Concluzie

Renesas a dezvoltat dispozitivul RZ/V2H,
un microprocesor Al unic, care combina
consumul redus de putere si flexibilitatea
cerute de punctele finale, alaturi de capa-
bilitati de optimizare a modelelor Al prin

tehnologia de pruning (tehnica de elimi-
nare (sau omitere) a anumitor parti ale mo-
delelor Al considerate redundante sau
neesentiale), fiind de 10 ori mai eficient
din punct de vedere energetic (10 TOPS/W)
decat produsele anterioare.

Al processing
(pre + CNN inference + post)

Image processing
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Comparatie intre o placd RZ/V2H fdrd ventilator si un GPU
cu ventilator in ceea ce priveste generarea de caldurd.

Renesas va lansa produse in timp util, in
concordanta cu evolutia Al, care se pre-
conizeaza ca va fi din ce in ce mai sofis-
ticata si va contribui, totodatd, la imple-
mentarea unor sisteme capabile sa raspun-
da dispozitivelor finale (end-points) inteli-
gent siin timp real.

Informatii suplimentare

+  RZ/V2H: https://www.renesas.com/rzv2h

« DRP-AI: Acceleratorul Al brevetat de
Renesas — combina performanta inalta
a inferentei Al cu un consum redus de
energie

Renesas
WWW.renesas.com

RENESAS
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Printre cele mai mari provocari cu care se
confrunta utilizatorii de vehicule electrice
se numard durata de viata si autonomia
bateriei. O modalitate de a le creste pe
amandoud este imbunatétirea eficientei
intregului vehicul. Ins3, existd consumatori
majori in vehicul care impiedica procesul.
Unul dintre acestia este sistemul de aer
conditionat. Grupul motopropulsor electric
are mai putine pierderi de putere decat un
motor cu combustie interna si, prin urmare,
dispune de mai putina caldura reziduala
care ar putea fi folosita pentru a incalzi in-
teriorul. Ceea ce inseamna c3, in cazul vehi-
culelor electrice, este necesara o incalzire
electrica suplimentara pentru a atinge sau
a mentine temperatura dorita.

Modalitati de realizare a unui

sistem de aer conditionat eficient

O modalitate de a creste eficienta sistemului
de aer conditionat este reutilizarea aerului
din interior (recirculare).

In timpul iernii, aerul cald este reincalzit, in
timp ce vara, aerul conditionat este rdcit din
nou si reintrodus in interior. Deoarece tre-
buie acoperita doar o diferentd mica de tem-
peratura, este nevoie de mai putina energie.

18 Electronica Azinr.4 /2024

Cum contribuie senzorii de CO2 din autovehiculele electrice
la mentinerea unei calitati sanatoase a aerului in interiorul
vehiculului, prelungind in acelasi timp durata de viata si

autonomia bateriei.

Un dezavantaj major al acestei metode este
ca nu se introduce aer proaspat in interior.
Daca aerul utilizat nu este improspatat,
nivelul de COz2 creste, iar calitatea aerului

din interiorul vehiculului se deterioreaza
treptat. Rezultatul ar putea provoca dureri
de cap, oboseala si o experientd de con-
ducere nu tocmai placuta.
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Senzorul de COz Xensiv PAS
de la Infineon se bazeaza
pe tehnologia PAS.

© summerphotos



Acest lucru reprezinta o sursa potentiala de
pericol in traficul rutier, fiind necesare ma-
suri de ventilatie in cazul in care nivelurile
de CO2 depdsesc 1000 ppm.

O solutie este utilizarea senzorilor de CO2
pentru monitorizare. Atunci cand sunt
integrati in sistemul de aer conditionat al
vehiculului, acestia supravegheaza calitatea
aerului din interiorul acestuia. In cazul in
care valorile CO2 sunt prea ridicate, se poate
emite un avertisment sau se poate intro-
duce automat aer proaspat pentru a
mentine o calitate sandtoasa a aerului.
Alegerea senzorului adecvat in cazul
aplicatiilor pentru vehicule electrice de-
pinde de mai multi factori. Printre acestia se
numdrd dimensiunea vehiculului, domeniul
de mésurare dorit si tipul de masurare. In
plus, dimensiunile, performanta si costul
senzorilor sunt decisive.

Senzor de CO2 mic si precis

Un senzor de CO2 cu un factor de forma
deosebit de mic (14 mm x 13,8 mm X 7,5
mm) este Xensiv PAS de la Infineon (Figura 1).
Acesta reduce spatiul necesar cu peste 75%
in comparatie cu senzorii de CO2 disponibili
in comert.

Tn acelasi timp, acesta oferd masuratori pre-
cise ale CO2 pe baza tehnologiei MEMS. De
exemplu, pe o placa PCB, senzorul de CO2
Xensiv PAS integreaza un convertor fotoa-
custic, care include un detector, o sursa de
infrarosu si un filtru optic, un microcontroler

pentru procesarea semnalelor si algoritmi-
lor si un cip MOSFET pentru a comanda
sursa de infrarosu. Microcontrolerul integrat
efectueaza calculele ppm, precum si algo-
ritmi avansati de compensare si configurare.
Rezultatul este continutul real de CO2 si nu
doar o corelatie. In plus, sunt disponibile
diverse optiuni de configurare (de exemplu,
frecventa de masurare, calibrarea nivelului
de referintd) si interfete (UART, I°C, interfata
PWM). Spectrul pentru masurarea CO2
acoperd o gama de la 0 ppm la 32.000 ppm.
Precizia este de +30 ppm +3% din valoarea
masurata (cititd). Furnizorul o garanteaza
pentru intervalul de masurare de la 400 la
5.000 ppm, ceea ce este ideal pentru
aceastda gama de aplicatii. Motivul este ca o
atmosfera uzuala are un continut de CO2 de
400 ppm; valoarea din interiorul vehiculului
este, de obicei, mai mare.

Alte avantaje pentru clienti se regasesc in
procesul de productie. Infineon afirma ca
ofera primul senzor de CO2 disponibil in
capsuld SMD (variante de ambalare “tape &
reel”) care respecta standardul international
JEDEC pentru montare SMT fara plumb -
pentru o asamblare usoara, precum si pen-
tru integrarea sistemului chiar si la volume
mari de productie.

Senzorul de CO2 Xensiv PAS ofera, de
asemenea, un grad ridicat de flexibilitate
datorita unei game largi de optiuni de
configurare, permitand o lansare rapida pe
piata. De asemenea, este disponibil un kit

SPECTROSCOPIE FOTOACUSTICA (PAS)

Metoda PAS se bazeaza pe efectul
fotoacustic. Moleculele de gaz ab-
sorb lumina cu 0 anumitd lungime
de undg, ceea ce le determina sa se

jizz(o)feldd SENZORI

de evaluare format din Xensiv PAS si un
microcontroler din familia PSoC-4100S
pentru evaluarea datelor.

Caracteristicile si capabilitatile senzorului
Xensiv PAS fac din acesta alegerea ideald
pentru controlul inteligent al sistemelor de
climatizare din automobilele electrice.

Microcontrolerul PSoC 4100S Max
pentru evaluarea datelor.

Pe de o parte, senzorul asigurd o calitate
optima a aerului, contribuind la siguranta
pasagerilor. Pe de altd parte, creste eficienta
pentru imbunatdtirea duratei de viata a
bateriei si a autonomiei.

= Rutronik
www.rutronik.com
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dilate. Tn cazul dioxidului de car-
bon, este vorba de lungimea de
unda de 4,2 um. Impulsurile de
lumina sunt emise in succesiune
rapida de catre o sursa de IR.

Numai lumina cu o lungime de
unda de 4,2 um intra in camera
senzorului prin intermediul unui

filtru optic special adaptat la
moleculele de CO2. Moleculele de

CO2 din camera senzorului absorb

energia. Incilzirea si racirea rapida
provoaca dilatarea si contractia
termica. Acest lucru produce o
modificare a presiunii, care este

Absorption chamber
accoustically isolated
from external noise

PAS Princi |e Accoustic detector
p optimized for low
frequency operation
10
v
L=42um \ .
N\ UL :
N AVAS -
Ny Y .’.
AV AN N
| |
| | | [
Infrared Optical —_—
light source filter T

Port for gas
diffusion

detectata de detectorul MEMS foarte sensibil. Cu cat concentratia de CO2 din camera este mai mare, cu atat semnalul este
mai puternic. Semnalul este procesat de un microcontroler integrat, care transmite rezultatul in timp real sub forma de ppm
(parti per milion). In vederea obtinerii celor mai precise rezultate, detectorul acustic este optimizat pentru frecvente joase, iar
camera de absorbtie este ecranatd acustic impotriva zgomotelor externe.

www.electronica-azi.ro
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Producatorii investesc masiv in sisteme
avansate de roboticd mobila in fabricile si Industry 1.0 Industry 2.0

depozitele lor (de exemplu, depozitele de
livrare ale Amazon, liniile de asamblare)
pentru a face cea mai mare parte a cons-
tructiei, asamblarii si transportului de ma-
teriale. Totusi, acesti roboti mobili trebuie sa
fie incarcati periodic, ceea ce reprezinta o
provocare din ce in ce mai mare pentru fabri-
cile industriale. In prezent, au ap&rut unele
imbunatatiri in spatiul de incarcare wireless
care fac ca acesti roboti sa fie mai flexibili,
sporind, astfel, capacitatea de productie si
eficienta fabricilor. Cu o combinatie corecta
de selectie a componentelor, de proiectare
a bobinelor si de design al placii, incarcarea
fara fir incepe sa schimbe regulile jocului
pentru industria prelucratoare si va avea un
impact asupra intregii economii.

Cum functioneaza incarcarea wireless
Cele mai recente solutii de incarcare fara fir
utilizeaza tehnici bazate pe principiul
inductiei electromagnetice.
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Atunci cand curentul alternativ trece
printr-o bobina de inductie amplasata la
nivelul emitatorului, se creeaza un camp
magnetic oscilant.
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Cand acest camp magnetic oscilant interac-
tioneaza cu o bobina de inductie pozitio-
nata la receptor, se produce un curent
electric alternativ in bobina din receptor
(vedeti figura 2).

Sistemele de incarcare fara fir necesita o
serie de componente, printre care bobina
emitdtorului, capacitoare de tuning, un
driver pentru bobina si bobina din receptor.
Alte componente includ redresoare cu
diode, un convertor DC-DC, circuite si algo-
ritmi pentru controlul emitatorului si al re-
ceptorului, precum si un circuit de incarcare
a bateriei.

In exemplul prezentat mai jos, inductia
electromagnetica permite sistemelor de
incdrcare fara fir sa transfere energie de la
0 baza de incdrcare instalata pe podeaua
fabricii la o unitate de receptie instalata pe
robotul mobil.

Avantajele incarcarii fara fir in fabrica

Sistemele moderne de incarcare fara fir, cu
eficienta sporita si componente optimizate
din punct de vedere al costurilor, au demon-
strat ca pot schimba regulile jocului in con-
figuratia unei fabrici din mai multe motive.

XEHDBE

www.electronica-azi.ro

POWER / INDUSTRIE 4.0

In primul rand, acestea imbunatatesc pro-
ductivitatea si reduc costurile de fabricatie
intr-o varietate de moduri. Ele permit ope-
rarea continua datorita oportunitatilor de
incdrcare (de exemplu, utilizarea timpilor de
inactivitate pentru incarcare) si reduc inves-
titiile, deoarece robotii pot fi utilizati pentru
activitati diversificate. De asemenea, aceste
sisteme reduc interventia umang, deoarece
procesul de incarcare poate fi automatizat,
precum si costurile de intretinere, intrucat
conectorii si cablurile pot fiinlaturate, rezul-
tand o solutie complet fara contact.

In al doilea rand, aceste sisteme de incircare
sporesc siguranta si securitatea. Ele elimina
riscul scanteilor provocate de conectori si al
scurtcircuitelor datorate contaminarii sau
umiditatii din interiorul acestora. Alte bene-
ficii in materie de siguranta includ detecta-
rea fiabila de cdtre aceste solutii a resturilor
metalice si a altor obiecte strdine intre bo-
bina emitatorului si cea a receptorului.

In plus, este usor de implementat o auten-
tificare securizata intre incarcdtor si robot
pentru a evita accesul neautorizat, iar trans-
ferul de date in timpul incarcarii poate fi uti-
lizat pentru intretinerea predictiva, cu scopul
de a evita timpii morti. Printre alte beneficii
se numadra usurinta cu care sistemele de
incdrcare fara fir sunt mai usor de intretinut
si de curatat in fabrica, in comparatie cu sis-
temele de incarcare cu fir. Aceasta este o
contributie importanta pentru o fabrica com-
plet automatizata, reducand la minimum
interventia umana si contribuind la crearea

unui mediu mai sigur prin prevenirea ras-
pandirii bolilor transmisibile de la un lucra-
tor la altul, asa cum a fost cazul COVID-19).

Depasirea provocarilor legate de
implementarea incarcarii wireless
Tindnd cont de avantajele sale, tehnologia
de incarcare fara fir pe o configuratie de
fabrica are potentialul de a duce industria
prelucratoare la un nivel superior si de a re-
zolva provocarile dificile ale productiei.
Totusi, exista si unele provocari legate de
incarcarea fdrd fir. Printre acestea se numara
necesitatea unei investitii relativ mari pentru
a implementa infrastructura de incarcare
wireless, in comparatie cu incdrcarea tradi-
tionala cu fir, precum si o eficienta compa-
rativ mai scazutd, probleme legate de EMI.
Existd, de asemenea, unele aspecte de
siguranta legate de supraincdlzire in cazul
n care intre bobina emitatorului si cea a re-
ceptorului se afla un obiect strain. Gestio-
narea costurilor BOM si selectia componen-
telor sunt deosebit de importante.

In cazul emitatorului de energie wireless,
bucla critica pentru curentii in comutatie
intr-un sistem de energie wireless de mare
putere include switch-urile de putere, capa-
citoarele rezonante si bobina. Bucla implica
tensiuni ridicate, curenti mari si frecvente de
comutare ridicate. Configuratia placii de cir-
cuitimprimat (layout-ul PCB), amplasarea si
rutarea componentelor in acest sistem de
transfer de putere wireless de mare putere
afecteaza eficienta, performanta EMI si disi-
parea termica, care, la randul lor, afecteaza
performanta si fiabilitatea sistemului. ~ »

Rectifier and Filter
|

Battery

© Microchip Technology

Wireless Energy Transfer

Half-Bridge .l.

In cazul incdrcdrii wireless inductive, in bobina din receptor a solutiei de
incdrcare wireless se produce un curent electric alternativ.
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Incdrcarea fdrd fir a robotilor
mobili pe podeaua unei fabrici.

Existd, de asemenea, provocadri legate de
variatia parametrilor bobinei din cauza dife-
rentelor de fabricatie a acesteia. Variatia de la
o bobina la alta poate avea ca rezultat variatii
ntre produse, ceea ce duce la un comporta-
ment inconsecvent si la o performanta ne-
sigura pe teren.

In timp ce dispozitivele de uz general pot fi
utilizate pentru a construi o solutie de
ncdrcare fara fir, acestea nu pot functiona la
acelasi nivel de performanta precum alter-
nativele cu functii prestabilite. Solutiile pot
varia, de asemenea, in ceea ce priveste cos-
tul si eficienta, in functie de selectia compo-
nentelor si de deciziile privind layout-ul
placii. Exista multe modalitati de optimizare
a solutiilor actuale de incarcare fara fir.

Construirea unei solutii optimizate
Dispozitivele cu functii prestabilite sunt fo-
losite pentru a optimiza o solutie de incar-
care fara fir, astfel incat aceasta sa poata
aborda provocarile legate de implementa-
rea unei alimentdri fara fir sigure, fiabile si
eficiente la niveluri ridicate de putere. Un
pas important este optimizarea circuitelor
emitatorului si receptorului solutiei, care
ruleaza algoritmi foarte specializati pentru
comunicatii, controlul energiei si detectarea
obiectelor strdine (FOD - Foreign Object
Detection). Acesti algoritmi se bazeaza pe
cercetare si dezvoltare extinsa si pe nume-
roase brevete eliberate.
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Teoretic, comunicatiile din solutia de incar-
care fara fir ar trebui sa fie in banda, elimi-
nand astfel costurile suplimentare ale siste-
melor de comunicatii in afara benzii. Cautati
o frecventa de transfer de energie cuprinsa
n jurul valorii de T00KHz. Controlul puterii
ar trebui sd se realizeze prin utilizarea frec-
ventei variabile si a ciclului de functionare
variabil al PWM care comanda invertorul cu
punte completa din emitdtor. La niveluri ri-
dicate de putere, FOD devine critic. n aceas-
ta metoda, transferul de putere este oprit
timp de cateva microsecunde, iar tensiunea
bobinei este mdsurata cu ajutorul periferice-
lor si nucleului solutiei. Prezenta (sau nu) a
unui obiect strdin poate fi detectata prin cal-
cularea pantei tensiunii bobinei atunci cand
FET-urile de iesire sunt oprite.

Toate componentele solutiei, inclusiv con-
trolerul, FET-urile, regulatoarele si bobinele,
trebuie alese astfel incat costul lor sd se in-
cadreze in bugetul total al sistemului, care
ar trebui sd includa contacte metalice de
inalta calitate pentru fiabilitate intr-un
mediu cu umiditate sau praf. Eficienta
solutiei depinde atat de schema de control
al puterii, cat si de o proiectare optima a bo-
binelor. Un exemplu este solutia WP300 de
la Microchip, al carei design ofera o eficienta
mai mare de 90% la sarcini de peste 100
Wati. Aceastd eficientd este masurata de la
intrarea de curent continuu a emitatorului
pana la iesirea de curent continuu regulata
a receptorului.

-.._‘_‘\

Solutia poate opera la o tensiune de in-
trare de 12-36V DC si poate fi regulata la
un interval de tensiune similar pe partea
receptorului.

Layout-ul PCB-ului, amplasarea componen-
telor siamplasarea placutei de circuit impri-
mat in solutia de referinta bazata pe WP300
au fost optimizate pentru cea mai buna
performanta. PCB-ul este proiectat astfel
incat sectiunile digitala, analogica si de ali-
mentare sa fie izolate, astfel incat cuplarea
zgomotului sa fie redusa la minimum.

EMI este, de asemenea, atenuata prin utili-
zarea unor metode de control adecvate in
emitator si utilizarea optima a capacitoare-
lor de decuplare pentru a reduce zgomotul
de comutare, in plus fatd de reducerea
frecventei de comutare. Capacitoarele de
decuplare reduc cuplarea zgomotului de
comutare, dar maresc pierderile, ceea ce
duce la cresterea disiparii termice si la pier-
derea eficientei. Aceste compromisuri sunt
cruciale pentru a fi evaluate in vederea
optimizarii proiectului.

Parametrii bobinei pot fi calibrati in timpul
asamblarii pe linia de productie. Avantajul
solutiei este ca datele de calibrare a bobi-
nei sunt introduse in circuitul integrat
WP300TX in timpul testdrii produsului.
Acest lucru are ca rezultat o operare
consecventd la nivelul intregului produs si
o performanta fiabila.

© Microchip Technology/AdobeStock 296443220
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[EEMEX] Diagramele bloc ale circuitelor emitdtorului si receptorului optimizate pentru incdrcarea féra fir.

In cele din urma, pentru a crea o impere-
chere 1:1 intre emitator si receptor, comu-
nicatiile securizate pot fi incluse in banda
pentru a se asigura ca sunt alimentate doar
dispozitivele receptoare care sunt autenti-
ficate de catre emitator.

Figura 4 include diagramele bloc ale unui
controler de emitdtor de 300 W si ale unui
controler de receptor de 300 W care au fost
optimizate pentru a oferi aceste performante.
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Dezvoltatorii de sisteme ar trebui sa lu-
creze cu un furnizor care oferd instructiuni
detaliate pentru utilizarea solutiilor sale de
incdrcare fara fir, inclusiv selectarea com-
ponentelor, proiectarea bobinelor si lay-
out-ul placii. Furnizorii ar trebui sa ofere,
de asemenea, indrumari pas cu pas pentru
asigurarea unei implementari fara cusur a
produsului final. Cu aceasta abordare, dez-
voltatorii pot economisi timp, pot reduce
riscurile si isi pot simplifica proiectele de

incarcatoare wireless, astfel incat acestea
sd ofere intreaga promisiune a tehnologiei
de inductie electromagnetica, imbunata-
tindu-si in acelasi timp productivitatea, re-
ducand costurile de fabricatie si sporind
siguranta si securitatea.

m Microchip Technology
www.microchip.com
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Cum aratad pana acum piata

de distributie pentru 2024?

Ne asteptam sa vedem semne de activitate
de proiectare in continuare, cu mai multe
lansari de produse noi si proiecte care se
vor concretiza spre sfarsitul celui de-al doi-
lea trimestru. Sa sperdm ca, pana la sfarsitul
anului, vom vedea o crestere rezonabila a
cererii de componente electronice pe masura
ce tehnologia evolueaza.

In 2024, vor continua s& se dezvolte multe
piete verticale cheie din Europa, inclusiv
energia regenerabild, vehiculele electrice,
retelele celulare, 10T siinteligenta artificiala.

24 Electronica Azinr. 4 /2024
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Prin ce se evidentiazd actiunile
dumneavoastra pe piata din Europa?
DigiKey continua sd investeasca in infra-
structura, sistemele si stocurile sale pentru
a sprijini toti clientii din Europa pe parcursul
urmatorilor ani, care se anunta a fi foarte
interesanti in industria noastra. Scopul DigiKey
in EMEA este de a accelera progresul pentru
ingineri, proiectanti si cumpdratori, facand
in acelasi timp ca interactiunile cu DigiKey
sd fie usoare si eficiente. Oferim clientilor
nostri europeni cea mai mare selectie din
lume de componente electronice disponi-
bile in stoc pentru expediere imediatd, iar

Mike Slater, Vicepresedintele DigiKey pentru
dezvoltarea afacerilor la nivel global, ofera
inginerilor si proiectantilor o perspectiva la
jumatatea anului asupra pietei.

DigiKey

produsele pot ajunge in mainile clientilor
din Europa in doar 48 de ore.

Pe ce produse si parteneriate noi vd concen-
tratiin prezent? Cum alegeti un nou furnizor?
DigiKey doreste sd aprovizioneze piata din
Romania cu cele mai recente lansari de
produse de la furnizorii europeni.

DigiKey are anumite criterii si cerinte fatd de
furnizori, printre care se numara calitatea
produselor, acreditarea marcii, respectarea
standardelor din industrie, fiabilitatea, asigu-
rarea de raspundere civila si abilitatea de a
satisface cerintele clientilor.



Pe ce servicii se pot baza clientii
dumneavoastrd? Cum evolueazad oferta
de servicii a companiei DigiKey?

Dincolo de produsele care accelereaza
inovatia tehnologicd, DigiKey sprijina in-
ginerii cu o multime de solutii si instru-
mente digitale pentru a le face munca mai
eficienta. Publicam sute de articole, blo-
guri, webinarii si videoclipuri pe site-ul
nostru, https://www.digikey.com si avem
si alte active digitale, cum ar fi TechForum
pentru rezolvarea problemelor si site-ul
Maker.io pentru proiecte si idei.

Am lansat, de asemenea, “Innovation Hub”
ca o experientd web imersiva pentru a ajuta
la initierea inginerilor si proiectantilor in
ceea ce priveste compania DigiKey, produ-
sele si serviciile noastre. De asemenea, am
lansat recent o noud pagina web dedicata
sectorului industrial, care se concentreaza
pe solutii pentru brate robotizate, AGV-uri
si benzi transportoare.

DigiKey continua sa investeasca in func-
tionalitati de cautare web mai robuste si
mai predictive, in niveluri mai ridicate ale
stocurilor si in cresterea automatizarii in
depozitul DigiKey, toate acestea fiind in
beneficiul clientilor prin facilitarea si efici-
entizarea experientei de cercetare, cum-
parare si livrare.
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Pe ce scenarii tehnologice sunteti gata sa
pariati pentru viitor? Unde vedeti cel mai
mare potential de crestere?
Conectivitatea wireless, automatizarea si
electrificarea industriald, senzorii inteligenti,
solutiile de arhitectura incrucisatd si proto-
tiparea rapida sunt toate tendinte tehnolo-
gice cheie in acest an. Cele mai discutate
tendinte din ultima vreme sunt legate de
inteligenta artificiala si de date. Sunt multe
companii care incep sd exploreze terenul si
sd incerce lucruri care au potentialul de a
schimba semnificativ modul in care ne
desfasuram activitatea pe termen lung.
Suntem incantati sa ajutam inginerii,
proiectantii si creatorii sa accelereze progre-
sul in aceste zone.

Tn Europa, continudm s3 observam perfor-
mante bune in domeniul automatizarii si
controlului ecologic, al energiei, al automo-
bilelor si transporturilor, al electrificarii si al
industriei aerospatiale. Pe termen lung, sun-
tem foarte optimisti ca afacerile si industria
electronica vor continua sa prospere in
domenii pe care nu le-am vazut in trecut.
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Care este strategia dumneavoastra

de afaceri in Europa pentru viitor?

Dorim sa subliniem cat de importante sunt
Romania si regiunea europeana pentru
compania noastra. Aceasta zona stimu-
leazd intotdeauna inovatia si cererea. Ne
concentrdm foarte atent pe o executie
superioard si pe experienta clientilor nostri
europeni in 2024.

Anul trecut, am addugat o profunzime
considerabild a stocurilor pentru a oferi
industriei cea mai mare disponibilitate de
produse pentru expediere imediata si sun-
tem incantati de raspunsul clientilor.

Am incheiat al patrulea trimestru din 2023
inregistrand peste 10% in ceea ce priveste
clientii noi, comparativ cu al patrulea tri-
mestru din 2022.

Cresterea numadrului de clienti pe care am
inregistrat-o la sfarsitul anului 2023 se core-
leaza direct cu intensificarea activitatilor pri-
vind crearea de noi proiecte pe care le-am
vazut la inceputul anului si reprezinta un
semn pozitiv pentru viitorul DigiKey si al
industriei in general.

LI

Ce obiective de afaceri

v-ati stabilit pentru 2024?

Tn 2024, intentionam sa valorificim baza
noastra constituita din echipe de inalta
performanta, o strategie digitala puternica
si 0 excelenta operationald superioara,
care, impreuna, vor impulsiona cresterea
noastrd in ceea ce priveste stocurile,
comertul electronic, serviciile furnizorilor
si noile piete si zone geografice.

Cu aceste strategii in desfasurare, ne
asteptam sa crestem veniturile si numarul
anual de clienti, sa ne extindem cota de
piata, devenind din ce in ce mai scalabili.
Toate aceste progrese sunt in beneficiul
clientilor nostri europeni si al viitorilor
nostri clienti, iar noi asteptam cu nerab-
dare sd le depdsim asteptarile in 2024 si in
anii urmatori.
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Silicon Labs optimizeaza
dezvoltarea produselor de
captare a energiei pentru loT

Cel mai eficient SoC wireless de pana
acum de la Silicon Labs cu capabilitati
de recoltare a energiei

Pentru a ajuta producatorii de dispozitive sa
construiasca o solutie completa de recoltare
a energiei, Silicon Labs anuntd, de aseme-
nea, parteneriatul cu e-peas, un furnizor de
circuite integrate pentru gestionarea ener-
giei (PMIC), create pentru recoltarea energiei.
Prin acest parteneriat, Silicon Labs si e-peas
au dezvoltat impreuna doua shield-uri de
captare a energiei pentru noul kit de explo-
rare xG22E de la Silicon Labs, optimizat din
punct de vedere energetic.

SILICON LABS

EFR32xG22E

Pentru a dezvolta mai bine in conformitate
cu constrangerile impuse de recoltarea
energiei, noul kit xG22E permite dezvol-
tatorilor sa personalizeze perifericele si
optiunile de depanare care se potrivesc cel

XEHDee

www.electronica-azi.ro

mai bine aplicatiei lor si sd obtind mdsu-
ratori foarte precise pentru a-si construi
mai bine aplicatiile si dispozitivele cu aju-
torul shield-urilor de recoltare a energiei.

Fiecare dintre aceste shield-uri de recoltare a
energiei este reglat si optimizat pentru dife-
rite surse de energie si tehnologii de stocare
a energiei. Acestea sunt adaptate la coman-
da pentru a fi montate in kitul Explorer.

Unul dintre shield-uri foloseste cel mai re-
cent dispozitiv de recoltare a energiei
AEM13920 dual-harvester, de la e-peas,
care ii permite sd extraga energie simultan
din doua surse de energie distincte, cum ar
fi lumina din interior sau din exterior,
gradienti termici si unde electromagnetice,
fara a sacrifica eficienta conversiei energiei.

Cel de-al doilea shield dezvoltat in comun
se bazeazd pe AEMO00300 de la e-peas si
este dedicat recoltdrii de energie din surse
de energie cu impulsuri aleatorii.

Silicon Labs isi propune sa construiasca un
dispozitiv care sa poata aborda una dintre
provocarile semnificative din domeniul
Ambient loT: crearea unei platforme care sa
poata optimiza consumul de energie si sa
prelungeasca durata de viata.

Familia xG22E este prevdazuta cu o serie de
functii menite sa reducad consumul de
energie si sa transforme aceasta platforma
in cea mai potrivita pentru recoltarea ener-
giei, precum:

o Pornire la rece ultra-rapida cu consum
redus de energie, pentru aplicatii care por-
nesc de la o stare de energie zero pentru a
transmite pachete de date si apoi revin
rapid la starea de somn. Un dispozitiv
XG22E se trezeste in doar opt milisecunde
si utilizeaza doar 150 de microjouli, adicd
aproximativ 0,003% din energia necesard
pentru a alimenta un bec LED echivalent
de 60 de wati timp de o secunda.

« Conservarea energiei prin trezire
rapida din somn profund reduce energia
de trezire cu 78% in comparatie cu alte dis-
pozitive ale Silicon Labs.

o Tranzitie eficienta prin modurile de
energie pentru o trecere lina in si din modu-
rile de energie prin atenuarea varfurilor de
curent sau a intrarilor de curent, care pot
afecta capacitatea de stocare a energiei.

« Optiunile multiple de trezire din modul
de somn profund, cum ar fi sursele de tre-
zire RFSense, GPIO si RTC din cel mai pro-
fund mod de somn EM4, sunt ideale pentru
stocarea extinsa.

EFR32BG22 -

Pentru a afla mai multe despre cum sa in-
cepeti sa dezvoltati dispozitive loT fara bate-
rii folosind produsele Silicon Labs, vizitati:

« Noua pagina a Silicon Labs
Energy Harvesting

o Blogul Silicon Labs pentru a afla mai
multe despre captarea energiei

m SiliconLabs | www.silabs.com
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Noi concepte de alimentare
necesare senzorilor periferici
(edge) inteligenti
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INTREBARE

Tehnologia “Intelligent Edge” se rdspan-
deste in intreaga industrie, inlocuind sen-
zorii si actuatoarele edge traditionale. Poate
aceasta tehnologie sa utilizeze surse de
alimentare obisnuite?

Tn unele cazuri, da, dar in majoritatea ca-
zurilor, nu! Trebuie proiectate surse de ali-
mentare adaptate, mai avansate.

INTRODUCERE

Domeniul surselor de alimentare pentru
senzorii industriali este, in prezent, plin de
inovatii si de provocari. Implementarea
tehnologiei “Intelligent Edge” impune o
pregatire inteligentd a datelor. Acest lucru
necesita inovatii in ceea ce priveste sursele
de alimentare. n unele cazuri, senzorii
“Intelligent Edge” trebuie sé fie alimentati
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printr-un cablu torsadat, ceea ce poate fi
asigurat de o solutie de alimentare SPoE
(Single-pair power over Ethernet). In alte
aplicatii, o solutie “nanopower” ajuta la
economisirea energiei pentru a obtine timpi
de functionare mai lungi folosind o baterie
la nivelul senzorilor. In plus, unii senzori
inteligenti necesita o sursa de alimentare cu
zgomot foarte redus, astfel incat datele
senzorilor sa nu fie compromise. In sfarsit,
adaugarea de senzori inteligenti la periferie
va necesita o sursa de alimentare cu o den-
sitate de putere mai mare. Motivul este
acela ca noii senzori trebuie sa se incadreze
intr-un factor de forma existent.

CE ESTE“INTELLIGENT EDGE"?

Termenul“Intelligent Edge”se refera la sen-
zorii din sistemele industriale care pot se-
lecta si procesa datele independent. Un
volum mai mic de date este transmis intre

Acest articol prezinta
diferite exemple de imple-
mentare a senzorilor de tip
“Intelligent Edge” si modul

in care sunt selectate si adap-
tate optiunile de gestionare
a energiei pentru a oferi cel
mai bun rezultat.

Articolul va explora unele
dintre solutiile disponibile
in prezent pentru astfel de
senzori.

senzori si unitatea centrala de control, astfel
incat transmiterea datelor este mai putin
complicata. Bineinteles, este necesar un mi-
crocontroler pentru a procesa datele furni-
zate de senzori. Un exemplu simplu este un
senzor optic utilizat pentru detectarea unor
informatii specifice.

De exemplu, acesta poate detecta persoa-
nele care intra accidental intr-o zona de
productie automatizata, punandu-se, astfel,
in pericol. Datele de imagine trebuie proce-
sate astfel incat persoana sa poata fi
identificata fara echivoc, pentru ca masinile
sa poata fi oprite rapid. Acest lucru ar trebui
sd serveasca la prevenirea ranirilor. Scopul
este ca datele de imagine sa fie procesate
la nivelul “Intelligent Edge”.

Doar un singur semnal, care este persoana
detectata in campul vizual al camerei, este
transmis catre computerul central. Trans-
ferul datelor de imagine catre calculatorul
central este eliminat.

Ca urmare, este necesara o latime de banda
de transmisie mai micd, iar, pe cale de
consecintd, transmisia este simplificata.



CUM SE PROIECTEAZA O
SOLUTIE”INTELLIGENT EDGE"?

Prin intermediul unitatii de procesare supli-
mentare (microcontrolerul) de la nivelul
“Intelligent Edge’, se creeaza un senzor inte-
ligent. Totusi, aceasta unitate are un consum
mai mare de curent. Sunt necesare noi con-
cepte pentru furnizarea unui curent mai
mare necesar senzorului. Acest lucru este
valabil mai ales pentru instalatiile industriale
si infrastructura existente.

Solutiile ar trebui sé ofere mijloace usoare si
securizate de satisfacere a necesarului de
curent mai mare si, in plus, sa permita trans-
miterea securizata a datelor.

REALIZAREA ZONEI“INTELIGENT EDGE”
(PERIFERIEI INTELIGENTE) CU UN CABLU
EXISTENT CU 2 FIRE (O INTERFATA DE LA
4 mA LA 20 mA, DE EXEMPLU)

SPoE ajuta la realizarea “Intelligent Edge”,
deoarece poate fi utilizata ca sursa de ali-
mentare prin intermediul unui cablu cu 2
fire. SPOE este similard alimentarii PoE
(Power over Ethernet), dar poate fi imple-
mentatd cu un cablu existent cu 2 fire (cum
ar fi o interfata de la 4 mA la 20 mA). Cu
SPOE, se pot transmite pana la 52W pe o
distanta de 400 de metri sau pand la 20W
pe o distanta de pana la 1 kilometru. SPoE
este specificata in standardul IEEE 802.3cg.

Linia este exploatata la o tensiune de 24V
sau 55V. Caracteristica speciald a acestui tip
de alimentare este ca atat transmiterea de
putere, cat si cea de date pot avea loc pe
acelasi cablu cu 2 fire. Comunicatia de date
se bazeaza pe standardul TOBASE-T1L.

Figura 1 prezinta un SPoE pentru alimen-
tarea cu pana la 52W printr-un cablu unic

SOLUTII DE ALIMENTARE

SENZORI“NANOPOWER”
IN MEDIILE INDUSTRIALE

Un exemplu de senzor cu consum redus
de putere intr-un mediu industrial, in con-
textul “Intelligent Edge”, este cel al senzo-
rilor de vibratii distribuiti intr-o instalatie
de procesare pentru a monitoriza fiecare
utilaj in parte.

Vibratiile inregistrate corespund unor
frecvente diferite si ofera o indicatie daca
rulmentii si arborii mecanici mai pot fi
exploatati fara probleme. Semnele timpurii
de imbatranire pot fi identificate pe baza
acestora. Astfel, poate fi redusa probabili-
tatea de oprire neplanificata a activelor sau
de operare in afara tolerantelor specifice.
O astfel de reactie este posibild prin
masurarea precisa a vibratiilor. Monitori-
zarea datelor privind vibratiile necesita al-
goritmi sofisticati care evalueaza cantitati
mari de date in timp real. Prelucrarea date-
lor se poate face local, chiar la punctul de
implementare, sau intr-o zona centrald. In
cazul evaludrii centralizate, toate datele co-
lectate de senzori trebuie transmise fie prin
cabluy, fie wireless prin unde radio.

In multe aplicatii, este avantajos s& se imple-
menteze evaluarea datelor la nivel local,
chiar la nivelul senzorului. Pentru o astfel de
executie, instalatiile industriale existente
pot fi echipate, pur si simplu, cu senzori de
vibratii; nu trebuie sa fie instalate cabluri
suplimentare. Astfel, un senzor emite un
semnal de avertizare definit doar daca
detecteazd o gama de frecvente in afara
tolerantelor. Acest tip de senzor poate fi
atasat magnetic la o masind sau de o piesa
a echipamentului pentru a transmite date
prin intermediul undelor radio, adesea intr-o
retea mesh. Intr-o astfel de retea, diversi
senzori comunica intre ei si transmit
informatii despre rulmentul care prezinta

Astfel, o instalatie industriala poate fi echi-
patéd cu usurinta cu functii de intretinere
predictiva. Un exemplu in acest sens este
tehnologia OtoSense™ Smart Motor Sen-
sor (SMS) de la Analog Devices. Aceasta
este o solutie hardware si software la cheie
bazata pe inteligenta artificiala pentru
monitorizarea bazata pe conditii. SMS
OtoSense de la ADI monitorizeaza starea
motoarelor electrice prin combinarea
celor mai bune tehnologii de detectie din
clasa lor cu o analiza de date de ultima
generatie.

O conditie prealabild importanta pentru un
sistem functional este disponibilitatea unei
surse de putere corespunzdtoare pentru
senzori. Senzorul de vibratii trebuie sd asi-
gure alimentarea cu energie nu doar pentru
senzorul in sine, ci si pentru functionarea
microprocesorului local pentru evaluarea
datelor, precum si a modulelor RF utilizate
pentru comunicatia wireless. Sistemul de
senzori este proiectat pentru un consum
minim de curent. Ca sursa de putere se
poate folosi o baterie sau se poate opta
pentru recoltarea de energie. Cele doua
tehnologii sunt utilizate, adesea, impreuna.

Recoltarea de energie este adaugata pen-
tru a prelungi durata de viata a bateriei. Prin
urmare, bateria nu trebuie inlocuita atat de
frecvent. Sunt posibile diverse surse de
alimentare pentru recoltarea energiei. in
functie de locatia senzorului, pot fi utilizate
celule solare, generatoare termoelectrice
(TEG - Thermoelectric Generators) sau
convertoare piezoelectrice. In special in
instalatiile de proces industrial, apar, ade-
sea, gradienti de temperatura care pot fi
convertiti in energie electricd cu ajutorul
TEG-urilor. Miscarile mecanice pot fi, de
asemenea, convertite in energie electrica

cu 2 fire cu o lungime de panala 1 km. semne pronuntate de imbdtranire. cu ajutorul senzorilor piezoelectrici. >
Data Sensor
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SPoE livreaza pdna la 52W prin intermediul unui
cablu cu 2-fire cu o lungime de pdnd la 1 km.
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In cazul dispozitivelor alimentate atat de
la baterii, cat si prin captarea de energie,
conversia optima a tensiunii joaca un rol
esential. Eficienta ridicata este esentiala.
Pentru aceasta exista diverse circuite inte-
grate de gestionare a nanoenergiei.

Figura 2 prezinta un exemplu de circuit de
conversie de tensiune cu MAX38650.
Acesta este un regulator coborator cu
comutatie de 100 mA. Poate functiona uti-
lizand o tensiune de alimentare de pana la
5,5V laintrare si poate furniza o tensiune de
iesire stabilizata intre 1,2V si 5V. In timpul
operarii, regulatorul cu comutatie consuma,
tipic, un curent de numai 390 nA. Acesta
este un curent de liniste foarte scazut.
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Tensiunea rezultata stabileste tensiunea de
iesire necesara pentru intreaga durata de
operare a convertorului de tensiune.
Astfel, se obtine ce este mai bun din“ambele
lumi”: un curent de scurgere redus in tim-
pul operarii si o tensiune de iesire reglabila
si robusta.

SURSE DE ALIMENTARE PENTRU SEMNALE
EXTREM DE MICI, CU ZGOMOT MINIM
CHIAR SI LA FRECVENTE JOASE

Multi senzori pot mdsura semnale cu valori
extrem de mici. Pentru a preveni distorsio-
narea acestor semnale, trebuie utilizata o
sursa de alimentare cu zgomot foarte redus.

Ivll‘l

VU uT

IN LX
MAX38650

out

GND

Conversie

de tensiune
nanopower
pentru senzori
alimentati de
la baterii.

[~ cCIUT

RSEL

Atunci cand regulatorul cu comutatie este
oprit, acesta consuma doar 5 nA.

Datele senzorului nu sunt achizitionate in
permanenta, iar comunicatia este necesara
doar in cazul unei defectiuni. Prin urmare,
MAX38650 poate fi, adesea, comutat in
modul de economisire a energiei pentru
economii suplimentare de putere.

In mod normal, orice circuit de conversie a
tensiunii este prevazut cu un pin de reactie.
Pentru asigurarea unei tensiuni de iesire
regulate, este necesar un simplu divizor de
tensiune. Cu toate acestea, un divizor de
tensiune format din doua rezistoare in serie
nu are prea mult sens intr-un circuit de
economisire a energiei. In functie de valo-
rile rezistoarelor, fie fluxul de curent prin di-
vizorul de tensiune este prea mare si duce
la pierderi mari, fie valorile rezistoarelor
sunt atat de mari incat nodul de reactie are
o impedanta foarte mare.

Ca urmare, zgomotul se poate cupla in
nodul de reactie si poate afecta direct requ-
larizarea tensiunii necesare. Interferentele
reprezinta o problema, in special, in insta-
latiile industriale. Dupa cum se observa in
figura 2, MAX38650 are un pin RSEL. Acesta
functioneaza cu un rezistor, care stabileste
tensiunea de iesire. Atunci cand MAX38650
este pornit, prin rezistorul extern trece, pen-
tru scurt timp, un curent de 200pA.
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Sursele de interferente conduse si radiate
joaca un rol important. In timp ce inter-
ferentele conduse pot fi reduse foarte mult
cu ajutorul unor circuite de filtrare supli-
mentare pe partea de intrare si de iesire a
regulatorului sursei de alimentare in comu-
tatie, acest lucru nu este la fel de usor pen-
tru sursele de semnal radiate. Un layout
bun al placii PCB poate asigura protectia
impotriva radiatiilor excesive. Chiar si
atunci, exista inca un zgomot rezidual in
sistem. Acesta poate fi redus numai printr-o
buna ecranare, adica printr-o carcasa
metalica. Totusi, fabricarea unui astfel de
scut necesita mult timp, pe langa faptul ca
este costisitor.

‘ P> AnalogDialogue

Traseele de curenti pulsatori, care apar in
orice sursa de alimentare cu comutatie, sunt
proiectate simetric, astfel incat campurile
magnetice care apar sa se anuleze in mare
parte. Aceastd tehnologie, in combinatie cu
tehnologia “flip-chip’; care elimina firele de
legaturd in circuitul integrat al regulatorului
cu comutatie, contribuie la reducerea consi-
derabila a interferentelor radiate.

Este posibila o reducere cu pana la 40 dB
ainterferentelor radiate. Acest lucru cores-
punde unei reduceri a puterii radiate de
zece mii de ori.

Figura 3 prezinta designul simetric al
tehnologiei Silent Switcher, unde curentii
pulsatori locali, care apar simultan, sunt
marcati cu verde. Curentii pulsatori
genereazd campuri magnetice pulsatorii
cu polaritati diferite si se anuleaza reciproc
n cea mai mare parte.

Tehnologia Silent Switcher se afla acum la
cea de-a treia generatie. Pentru a reduce
interferentele in gama de frecvente joase,
n special intre 10 Hz si 100 kHz, in regula-
toarele liniare cu zgomot ultra-redus se
utilizeaza o tehnologie speciala de zgomot
ultra-redus. Aceasta generatie a tehnolo-
giei Silent Switcher permite, in cazul multor
aplicatii, renuntarea la un regulator liniar
de filtrare care ar fi trebuit sa fie amplasat
intre regulatorul sursei de alimentare cu
comutatie si sarcina.

ATUNCI CAND DIMENSIUNEA JOACA
UN ROL CHEIE - REGULATOARE CU
COMUTARE CU UN SINGUR INDUCTOR

Unii senzori trebuie pozitionati in spatii
foarte inguste - mai ales atunci cand un
senzor existent trebuie inlocuit cu un sen-
zor “Intelligent Edge” modern, in acelasi
loc. Datorita functionalitatii imbunatatite,
de multe ori sunt necesare si mai multe
componente electrice.

Input Voltage

i

Silent Switcher
Switching Regulator
_ Vin GND Vine = Figura 3|
T l’ [~ Interferente radiate
minime datoritd
tehnologiei Silent
Switcher.

©ADI

Un regulator cu comutatie care utilizeaza
tehnologia Silent Switcher® ofera o solutie
foarte inteligenta pentru minimizarea
interferentelor radiate.

Ca urmare, trebuie gasite modalitati ino-
vatoare de reducere a dimensiunilor fizice.
Un exemplu interesant din lumea conversiei
de tensiune este cel al inductorului unic,
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SOLUTII DE ALIMENTARE

Input Voltage S4 Vour
o ~N _—
S1 L
__— Vourz
S5
== S2 S3 — -
Sursd de alimentare SIMO pentru utilizarea
in cazul senzorilor extrem de mici. = 3
©

cu iesire multipla (SIMO - Single-inductor, CONCLUZIE Despre autor
multiple-outlet), care permite generarea  Senzorii industriali au nevoie de sursede  Frederik Dostal este ex-
unor tensiuni de iesire diferite cu un singur  alimentare adaptate pert in managementul
inductor. Spatiul de pe placg, care ar fifost  Toate inovatiile din domeniul alimentdrii  energiei, cu peste 20 de
ocupat de mai multe inductoare, poate fi, cuenergie electrica descrisein acestarticol ani de experientd in
astfel, economisit. aratd cum pot fi alimentati optim senzorii  aceasta industrie.
Figura 4 prezinta exemplul unui circuit industriali moderni. Senzorii devin din ce  Dupa ce a studiat mi-
simplu de regulator SIMO care asigurd in ce maiinteligenti. Datele pe care acestia  croelectronica la Uni- .‘ I

doua tensiuni de iesire foarte bine stabili-
zate. Mai mult, se pot genera cu usurinta
tensiuni de alimentare suplimentare. Este
necesar doar un singur inductor, L.
Tehnologia SIMO poate fi implementata
dupa cum urmeaza: Se utilizeaza succesiv
un singur inductor pentru obtinerea tuturor
tensiunilor necesare de iesire. O anumita
cantitate de energie este plasatd in inductor
si apoi utilizata pentru a genera tensiunea
Vourt1. Dupa aceea, o alta cantitate definita
de energie este plasatd in inductor si
utilizatd pentru a genera tensiunea Vout2.
In acest fel, fiecare tensiune generata
primeste exact cantitatea de energie
necesara pentru a o mentine stabila.
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le genereaza sunt deja evaluate local la
“Intelligent Edge”.

Din ce in ce mai multi senzori sunt utilizati
in instalatiile industriale pentru a ajuta la
optimizarea proceselor si pentru a mini-
miza timpii morti. Pentru a tine pasul cu
aceastd tendinta, vor fi necesare concepte
inovatoare de alimentare cu putere, cum
ar fi recoltarea de energie.

m Analog Devices
www.analog.com
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AHEAD OF WHATS POSSILE

ANALOG
DEVICES

SIBLE

versitatea din Erlangen, Germania, s-a
alaturat companiei National Semiconduc-
tor in 2001, unde a lucrat ca inginer de
aplicatii de teren, dobandind multa
experientd in implementarea solutiilor de
gestionare a energiei in proiectele deru-
late pentru clienti.

In perioada in care a lucrat la National, a
petrecut, de asemenea, patru ani in Phoenix,
Arizona (S.U.A)), lucrand in domeniul
surselor de alimentare cu comutatie, in
calitate de inginer de aplicatii.

Tn 2009, s-a aldturat companiei ADI (Analog
Devices), unde a ocupat o serie de functii
legate de linia de produse si de suportul
tehnic la nivel european, iar, in prezent,
gratie vastelor sale cunostinte in materie de
proiectare si aplicatii, isi aduce aportul in
calitate de expert in gestionarea puterii.
Frederik lucreaza in biroul ADI din
Miinchen, Germania.

Interactionati cu expertii in tehnologia
ADI din comunitatea noastra de
asistentd online.

Puneti intrebadri dificile de proiectare,
rasfoiti intrebdrile frecvente sau
patrticipatila o conversatie.

Vizitati https://ez.analog.com

QA ADI Engineer/one
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Renesas prezinta noua serie de microcontrolere “entry-
level” RAO cu cel mai bun consum de putere din clasa sa

Renesas Electronics Corporation a lansat
seria de microcontrolere (MCU) RAO bazate
pe procesorul Arm® Cortex®-M23. Noile dis-
pozitive RAQ, ieftine, ofera cel mai mic con-
sum total de energie din industrie pentru
un microcontroler pe 32-biti de uz general.
Dispozitivele RAO consuma un curent de
numai 84,3uA/MHz in modul activ si
numai 0,82 mA in modul sleep. In plus,
Renesas oferd in noile microcontrolere un
mod Software Standby, care reduce con-
sumul de putere cu inca 99 de procente,
pana la un minuscul 0,2 pA. impreund cu
un oscilator pe cip de mare viteza (HOCO)
cu trezire rapidd, aceste microcontrolere
cu consum de energie foarte redus oferd o
solutie ideala pentru aplicatii care includ
dispozitive electronice de uz general, ali-
mentate de la baterii, aparate mici, contro-
lul sistemelor industriale si aplicatii de
automatizare a cladirilor.

Renesas RA Family MCU Portfolio

Series

Groups
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Set de caracteristici optimizat pentru
costuri reduse

Renesas a lansat acum primul grup din seria
RAO, grupul RAOE1. Aceste dispozitive au un
set de caracteristici optimizat pentru apli-
catii cu costuri reduse. Ele oferda o gama
larga de tensiuni de operare de la 1,6V la
5,5V, astfel incat clientii nu au nevoie de un
schimbator/regulator de nivel in sistemele
de 5V. Microcontrolerele RAQ integreazd, de
asemenea, timere, comunicatii seriale, func-
tii analogice, functii de sigurantd si functio-
nalitate HMI pentru a reduce costul listei de
materiale. De asemenea, este disponibila o
gama largd de optiuni de capsulare, inclusiv
0 mica capsula QFN de3 mm x 3 mm cu 16
terminale. In plus, oscilatorul pe cip (HOCO)
de inalta precizie (+1,0%) al noului micro-
controler imbunatdteste acuratetea vitezei
de transmisie si permite proiectantilor sa

renunte la un oscilator extern.
( RA

Mainstream Line/Low Power/HMI Entry Line Rich Analog Motor Control

As of Apr 8, 2024

Spre deosebire de alte HOCO-uri, acesta
mentine precizia in medii de la -40°C la
105°C. Gratie unei game largi de tempera-
turi, clientii pot evita “trimming-ul” costisitor
si consumator de timp, chiar si dupa proce-
sul de “reflow”.

Microcontrolerele RAOE1 functii critice de
siguranta pentru diagnosticare, precum si
o biblioteca de autotestare IEC60730.
Acestea ofera, totodata, functii de securi-
tate, inclusiv generatorul de numere alea-
toare reale (TRNG) si biblioteci AES pentru
aplicatii loT, inclusiv criptare.

Noile microcontrolere din grupul RAOE1
sunt sustinute de Pachetul Software Flexi-
bil (FSP) de la Renesas. FSP permite dezvol-
tarea mai rapida a aplicatiilor prin furnizarea
intregului software de infrastructurd nece-
sar, inclusiv RTOS multiplu, BSP, drivere
periferice, middleware, conectivitate, retele
si stive de securitate, precum si software de
referintd pentru a construi solutii complexe
de inteligentd artificiald, control al motoare-
lor si cloud. Acesta permite clientilor sa in-
tegreze propriul cod mostenit si alegerea
RTOS cu FSP, oferind astfel o flexibilitate
totala in dezvoltarea aplicatiilor. Utilizarea
FSP va facilita migrarea proiectelor RAOE1
catre dispozitive RA mai mari, in cazul in
care clientii doresc sa faca acest lucru.

Grupul de microcontrolere RAOE1 este
disponibil acum, impreuna cu software-ul
FSP si cu placa de prototipare rapida
RAOE1. Mostrele si kiturile pot fi coman-
date fie pe site-ul Renesas, fie prin inter-
mediul distribuitorilor. Mai multe informatii
despre noile microcontrolere sunt disponi-
bile la renesas.com/RAOE1.

= Renesas Electronics
WWW.renesas.com
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Microchip adauga la portofoliul
sau de microcontrolere USB o
protectie imbunatatita a codului
si o putere de pana la 15W pentru
furnizarea de energie electrica

Familia AVR® DU permite proiectantilor de sisteme
embedded sa implementeze cu usurinta functionalitatea
USB intr-o gama mai larga de sisteme

Avantajele binecunoscute ale unei interfete
USB (Universal Serial Bus) pentru proiectele
embedded includ compatibilitatea cu di-
verse dispozitive, protocolul de comunicatie
simplificat, posibilitatea de actualizare pe
teren si capabilitati de furnizare a energiei.

Pentru a contribui la incorporarea cu
usurinta a acestor functionalitati in siste-
mele embedded, Microchip Technology a
lansat familia de microcontrolere AVR® DU.
Fiind urmatoarea generatie de microcontro-
lere Microchip pe 8-biti care integreaza
conectivitatea USB, familia AVR DU a fost
proiectata pentru a oferi caracteristici de
securitate imbunatatite si o livrare de energie
mai mare decat versiunile anterioare.

EEPROM

Microcontrolerele AVR DU suporta furniza-
rea de energie (Power Delivery) de pand la
15W de la interfata USB, o caracteristica rar
intalnita la alte microcontrolere USB din
clasa lor. Caracteristica permite incarcarea
USB-C® la curenti de pana la 3Ala 5V, ceea
ce face din aceste microcontrolere o ale-
gere excelenta pentru dispozitive precum
bancile de alimentare portabile si jucariile
reincarcabile.

Pentru a-si intari apdrarea impotriva atacu-
rilor rdu intentionate, familia AVR DU incor-
poreazé functia de dezactivare a interfetei
de programare si de depanare (PDID - Pro-
gram and Debug Interface Disable) de la
Microchip.

The block diagram is shawing the maximum numbers of peripherals and memony
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Atunci cand este activata, protectia sporitd
a codului are rolul de a bloca accesul la
interfata de programare/depanare si de a
bloca incercarile neautorizate de citire,
modificare sau stergere a firmware-ului.
Pentru a permite actualizari securizate ale
firmware-ului, familia AVR DU utilizeaza
Flash RWW (Read-While-Write) si, atunci
cand este combinatd cu un bootloader
securizat, proiectantii pot utiliza interfata
USB pentru corectarea erorilor, rezolvarea
problemelor de securitate si adaugarea de
noi caracteristici fara a intrerupe functio-
narea produsului.

Aceastd functionalitate actualizata a micro-
controlerelor AVR DU a fost proiectatd pen-
tru a permite actualizari neintrerupte, pe
teren, pentru a contribui la extinderea dura-
tei de viata a produselor.

Dezvoltatorii unei game largi de proiecte
embedded, de la dispozitive portabile de
fitness si electrocasnice pana la aplicatii
agricole siindustriale, pot beneficia de in-
corporarea in proiectele lor a ultra-eficien-
telor microcontrolere AVR DU.

O demonstratie virtuald a familiei AVR DU
este disponibild la try.microchip.com.

MPLAB® Code Configurator (MCC) contine
o stiva software care suporta caracteristicile
hardware pentru modulul USB al microcon-
trolerului AVR DU. Complet integrata in sis-
temul de instrumente de dezvoltare
MPLAB, stiva software USB pregatita pentru
productie este usor de configurat de MCC
Melody, usurand procesul de dezvoltare si
reducand timpul de lansare pe piata.

Pentru a permite si mai mult prototiparea
si dezvoltarea rapida, o placd de dezvoltare
Curiosity Nano (EV59F82A), mediul de dez-
voltare integrat (IDE) MPLAB X si compi-
latorul MPLAB XC8 sunt, de asemenea,
disponibile pentru a sprijini familia AVR DU.

m Microchip Technology
www.microchip.com

35


https://electronica-azi.ro/
https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/8-bit-mcus/avr-mcus/avr-du?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=avrdu&utm_bu=mcu8
https://try.microchip.com/demo/avr-du-usb-bridge?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=avrdu&utm_bu=mcu8
https://www.microchip.com/

DATORITA TEHNOLOGIEI
INOVATOARE MOSFET
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Infineon Technologies
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Aparitia primelor MOSFET-uri “trench gate
(cu poarta realizata intr-o structurd in forma
de transee) a marcat un moment cheie pen-
tru adoptarea pe scara larga a tranzistoa-
relor cu efect de camp in electronica de
putere @, Mutand canalul pe verticala, dis-
pozitivul a eliminat, practic, regiunea JFET
si a redus rezistenta in starea ON. Progresele
in tehnologia de fabricatie au crescut den-
sitatea celulelor si, odata cu aceasta, latimea
canalului, oferind rezistente ON cu valori
din ce in ce mai mici. Totusi, aceasta crestere
a densitatii celulelor a generat si dezavan-
taje considerabile. Capacitantele poarta-
drena si poarta-sursa cresc liniar odata cu

”
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Tehnologia MOSFET este o excelenta solutie de comutare
pentru o gama larga de aplicatii cu cerinte variate, inclusiv
circuite de gestionare a energiei si de actionare a motoarelor.
Introducerea comerciala a structurilor MOSFET cu difuzie
verticala si canal Iateral a oferit o alternativa atractiva la

tehnologule bipolare

Insa re2|stenta ridicata in starea

ON (starea activa de functlonare) a limitat capabilitatile de
gestionare a curentului ale acestor dispozitive si, prin urmare,
utilizarea lor in aplicatiile electronice de putere.

numarul de santuri (transee), adica odatd cu
densitatea celulelor.

Un MOSFET este controlat exclusiv prin in-
termediul terminalului portii sale, astfel
incat circuitul de comanda a portii trebuie
sa furnizeze sarcina totala a portii (QG — gate
charge) necesara pentru a activa tranzisto-
rul. Tn cazul aplicatiilor cu frecventa de co-
mutare ridicata, cum ar fi SMPS, este de dorit
sa se obtind cea mai mica sarcina de poarta
pentru a reduce proportional pierderile de
comanda. Valorile mai mari ale sarcinii
poarta-drend (QGD — gate-drain charge) au
un impact asupra vitezei de tranzitie (viteza
cu care dispozitivul trece dintr-o stare in alta),

ceea ce duce la cresterea pierderilor de comu-
tare, fortand aparitia unor timpi morti mai lungi.
Utilizarea structurilor cu compensare de
sarcind, care exploateaza acelasi principiu
ca si dispozitivele cu superjonctiune, a mar-
cat inceputul unei noi ere. Primele dintre
aceste circuite au utilizat o placa de camp
adanc izolata, ca o extensie a portii, pentru
a permite epuizarea laterald a regiunii de
drift in starea OFF. Astfel, s-a obtinut o redu-
cere substantiala a rezistentei in starea ON &,
Prin izolarea placii de camp de la poarta si
conectarea acesteia la sursd au fost create
dispozitive cu sarcini imbundtatite la poarta
si la poarta-drena
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Compatrarea structurii tipice de MOSFET trench cu placd de cdmp izolatd conectata la sursa si vizualizarea de sus a layout-ului asociat
cu benzi (stdnga) cu noua structura MOSFET care utilizeazd o poarta separata si layout-ul de tip grilé al cipului (dreapta).

Cand au fost lansate, aceste dispozitive au
prezentat cele mai bune performante din
clasa lor (datorita urmatoarelor caracteristici),
devenind, in cele din urma, un standard
industrial:

o Caracteristici scazute ale sarcinii de
poarta si ale sarcinii poarta-drena
Viteze de comutare ridicate

Rezistenta buna la avalansa

Noile dispozitive MOSFET ar trebui sa imbu-
ndtateasca toate figurile de merit, deoarece
pierderile sunt asociate atat cu sarcinile
(comutatie), cat si cu rezistenta ON (conduc-
tie). Un nou design de celulg, care explorea-
za 0 adevdrata compensare tridimensionala
a sarcinii, indeplineste aceste cerinte Pl

Tehnologiile MOSFET de putere, de ultima
generatie, utilizeaza, de obicei, o placd de
camp (FP) adanc izolata, separata de elec-
trodul de poarta de deasupra, combinata
cu un aranjament in forma de benzi para-
lele (figura 1, stdnga). Noua abordare separa
santul (trench-ul) pldcii de camp (care
formeazd acum o structurdin forma de ac) de
poarta (care formeazd acum o grild care
inconjoard acele, figura 1, dreapta). Acest
lucru mareste suprafata de siliciu pentru
conductia de curent si reduce rezistenta
generald in starea ON.

Pentru a reduce si mai mult valorile FOMa =
RDs(on) X Qa si FOMGD = Rps(on) X QaD, santul
portii este complet reproiectat, reducand la
minimum extinderea sa laterald. Cu toate
acestea, dimensiunile reduse ale portii con-
stituie o provocare, deoarece utilizarea po-
lisiliciului ca material pentru poarta duce la
rezistente interne de poartd inacceptabil de
mari. Abordarea standard pentru rezolvarea
acestei probleme consta in introducerea unor
“degete de poartd” (gatefingers) pentruascurta
lungimea elementelor de poartd, reducand
astfel rezistenta totala distribuitd a portii.
Din pacate, aceste structuri tip “deget” con-
suma spatiu in detrimentul suprafetei active
disponibile pentru conductia de curent. Ast-
fel, prin introducerea “degetelor de poartd”
se va reduce rezistenta interna a portii, dar
va creste rezistenta in starea activa a cipului.
Pentru a evita aceasta risipa de suprafatd, se
introduce un sistem de poarta metalica
pentru a reduce rezistenta internd a portii si
pentru a imbundtati semnificativ uniformi-
tatea rezistentei de poarta pe cip.

Impreund cu conectarea directa a placilor
de camp la structura de metal a sursei, se
realizeaza o noua configuratie a dispozitivu-
lui. Aceasta asigura o tranzitie rapida si
omogena la conectare si deconectare, mini-
mizand pierderile de comutare si reducand

riscul unei conectari parazite nedorite (dV/dt)
a MOSFET-ului. De asemenea, conectarea
directa a placilor de cdmp eliming, practic,
orice rezistenta in serie cu capacitanta de
iesire, minimizand pierderile de conductie
in timpul incdrcarii si descarcarii.

Figura 2 rezuma imbunatatirile remarca-
bile ale parametrilor dispozitivului pentru
diferite clase de tensiune fata de tehnolo-
gia predecesoare. Datoritd noului design
avansat al celulei, rezistenta ON a dispozi-
tivului este redusa semnificativ, permitand
un curent mult mai mare pentru aceeasi
amprenta a capsulei. De asemenea, ingi-
neria inovatoare “gate trench” pentru noul
dispozitivimbundtateste considerabil atat
capacitantele specifice poarta- cat si
poarta-drena, reflectate in cifrele de merit
respective: FOMa si FOMap.

Reducerea FOMg ajutd la obtinerea unor
eficiente mai bune, in special in conditii de
sarcina redusd, datoritd reducerii pierderilor
de comanda. Acest lucru este deosebit de
important pentru un SMPS care opereazd la
frecvente de comutare ridicate si in aplicatii
precum actiondrile motoarelor cu un numar
mare de MOSFET-uri conectate in paralel. In
acest caz, sarcina redusa a portii relaxeazd,
totodatd, cerintele privind capabilitatea de
curent a driverului de poarta.

-26 % -37%
Rosen) FOMg FOMeo
80V

FOMg
10V

Rosion) FOMep

Ros(on)

FOMs FOMQer
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imbunatdtirea parametrilor cheie de performantd pentru cele mai bune dispozitive de 80V, 100V si 200V din clasa lor.
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Tn plus un Qab scazut permite tranzitii rapide
de comutare, reducand pierderile de comutare.
Tn cazul noii tehnologii de 200V, este impor-
tanta si reducerea sarcinii de recuperare
inversa in raport cu tehnologia generatiei
anterioare. Acest lucru este esential pentru:

e Reducerea pierderilor de comutare

« Imbun&tatirea comportamentului EMI

« Asigurarea unei robusteti ridicate a
comutarii

Convertoarele DC-DC sunt folosite pe scara
larga in sistemele de alimentare pentru
telecomunicatii si comunicatii de date. in
general, acestea sunt utilizate pe post de
convertoare IBC (Intermediate Bus Converters)
DC-DCizolate in lantul global de conversie,
de la o intrare nominala de 48V. Aceste con-
vertoare reduc tensiunea de linie la o tensi-
une intermediard, cum ar fi 12V, pentru a
alimenta convertoarele de la punctul de
sarcina (PoL — Point-of-load) din aval.

Datorita imbunatatirii continue a tehnolo-
giei MOSFET, densitatea de putere a crescut

suficient pentru ca un IBC regulat, cu un
factor de forma standard de un sfert de
caramida (quarter-brick), sa furnizeze con-
tinuu o putere de pana la TkW.

In centrele de date moderne, busul de dis-
tributie de tensiune nominala de 48V
variaza intre 40V si 60V. Topologia LLC
rezonantd (figura 3, stdnga) este o alegere
populara pentru IBC-uri, permitand o con-
versie de nalta eficienta cu o densitate de
putere ridicatd ©. Operand cu o frecventa de
comutare fixd, IBC LLC se comporta ca un
transformator de curent continuu (DCX —
DC transformer) realizand o conversie descen-
dentd cu raport fix (de exemplu, 4:1). Con-
vertorul LLC DCX atinge comutatia la ten-
siune zero (ZVS — Zero-Voltage Switching)
in switch-urile de pe partea primara Q1 pana
la Q4, indiferent de nivelul sarcinii de iesire.
ZVS se obtine prin intermediul inductantei
magnetizante a transformatorului LmAG.
Valoarea acesteia este definitd finand cont
de capacitanta de iesire Coss a MOSFET-
urilor, deoarece curentul de magnetizare

B Eficienta aplicatiilor de nivel inalt, datorita tehnologiei MOSFET

ILMAG trebuie sa incarce si sa descarce com-
plet Coss-ul pe durata timpului mort.
Aceasta conditie trebuie sa fie indeplinita
pe intregul domeniu de tensiune de in-
trare, asigurand ca toate MOSFET-urile de
pe partea primara functioneaza in comu-
tatie soft. Fiecare MOSFET din puntea
completd este comutat la un raport de
ciclu de functionare constant de 50%
(minus timpul mort).

Inductorul Lr formeaza un circuit rezonant
in serie cu capacitorul rezonant Cr, gene-
rand un curent cvasi-sinusoidal alimentat
prin transformator pe partea secundard, rec-
tificat de etapele de rectificare sincrona SR1
— SR4. MOSFET-urile SR opereazd in comu-
tatie ZVS si ZCS (Zero-Current Switching),
eliminand, practic, majoritatea pierderilor
asociate cu comutatia lor.

Figura 3 (dreapta) prezinta placa de testare
de 1kW utilizata, cu un factor de forma stan-
dard de un sfert de caramida, cu parametrii
detaliati in tabelul 1.

Parametru Valoare
Raportul de transformare a transformatorului 4:1
Frecventa de rezonantd a convertorului LLC 310kHz

MOSFET-uri in punte completa utilizate in partea primara
MOSFET-uri in punte completa utilizate in partea secundara

RDS(on),max =

ISCO14NO8NM6, 80V, PQFN 5 mm x 6 mm, RDS(on),max = 1.45mQ)
IQE006NE2LMS5, 25V, PQFN 3.3 mm X 3.3 mm Source-Down,
0.65mQ, perechi paralele

Tabelul 1: Parametrii placii de testare de TkW cu MOSFET-uri din noua tehnologie, utilizate in partea primara a circuitului

| ﬁi
DC input Lmag
42...60V C

BE

[GEMEE] Schema bloc a dispozitivului IBCLLC IBC de 1 kW 4:1 si vedere 3D a plécii standard, de un sfert de ccirdmida.
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Schema bloc de principiu a unei faze a convertorului DC-DC “buck-boost” inversor si o vedere a pldcii de evaluare.
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Parametrii imbunatatiti ai dispozitivului
permit inlocuirea a doua MOSFET-uri de
putere OptiMOS™ 5 BSCO30NO8NS5 mon-
tate in paralel si situate pe partea primara
a puntii complete cu cate un MOSFET de
putere OptiMOS 6 ISCO14NO8NM6. Figura
4 compara eficienta si temperaturile dis-
pozitivelor. Datoritd noilor dispozitive,
eficienta globald se imbunatateste pe in-
treaga gama de curent de iesire, cu o
crestere a varfului cu aproape 0,8 procente
la sarcind redusa. Desi se utilizeaza un sin-
gur dispozitiv in loc de doud, temperatura
capsulei scade si ea.

Imbunatatirea eficientei provine din sarci-
nile mai mici aplicate pe poarta si pe poarta-
drena si din rezistenta internd in serie,
practic eliminatd, in raport cu capacitanta
de iesire. LLC evita pierderile datorita sar-
cinii stocate in capacitanta de iesire a
MOSFET-ului, deoarece aceasta sarcina
oscileaza de la un MOSFET la celalalt in loc
sa fie disipata in timpul unei activari bruste
a dispozitivului.
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Totusi, acest curent de oscilatie cauzeaza
pierderi de conductie datorita traseelor de
pe PCB, ainfasurarilor transformatorului sia
rezistentei serie echivalente interne conec-
tate la capacitanta de iesire a MOSFET-ului,
aceasta din urma fiind redusa masiv cu noile
dispozitive.

Convertoarele DC-DC “buck-boost” cu in-
versare din sistemele de alimentare de -48V
pentru telecomunicatii sunt utilizate pentru
alimentarea amplificatoarelor de putere RF
(RFPA — RF power amplifier), care au nevoie
de tensiuni de alimentare de la +28V (pen-
tru utilizarea in RFPA LDMOS) pana la +50V
(pentru utilizarea in RFPA GaN).

Placa de evaluare investigata ofera o tensi-
une de iesire de 12V, potrivita pentru echi-
pamentele de telecomunicatii, cu exceptia
RFPA-urilor si a celor care nu necesita izolare
functionalad/de siguranta. Aceasta configu-
ratie necesita MOSFET-uri cu o tensiune de
blocare de 100V, ceea ce o transforma intr-
un mijloc excelent de a studia performanta
noului MOSFET OptiMOS 6 100V intr-o to-
pologie de comutare soft.

30 40 50 60
Output current [A]

~4
(=]

Comparatia eficientei si a pierderilor intr-o topologie “buck-boost” inversoare ZVS de 600W
(Vin =-48V, Vout = 12V, fsw = 200kHz).

"

Placa, bazata pe un convertor “buck-boost
inversat intercalat (cu doua faze), livreaza
pana la 600W de la o tensiune de intrare
cuprinsa intre -36V si -60V. Figura 5 prezinta
schema electricda de principiu si placa
rezultata.

Proiectul utilizeaza un circuit auxiliar ino-
vator de limitare activa (element de clam-
pare) care transferd sarcina de recuperare
inversa Qrr de la MOSFET-urile redresoare
sincrone Q2 si Q4 cdtre iesire intr-un mod
nedisipativ. Acest lucru permite activarea
ZVS pentru switch-urile de control Q1 si Q3.
Circuitul de limitare (clampare) reduce pier-
derile globale de comutare din unitate,
permitand utilizarea celor mai bune dispo-
zitive din clasa lor cu cea mai mica rezistenta
ON si sustinand o crestere spectaculoasa a
densitatii de putere .

Figura 6 compara randamentele masurate
la versiunea anterioara OptiMOS 5
BSC027N10NS5 si la noul MOSFET OptiMOS
6 100V ISCO22N10NM6. >
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Dispozitiv

Tabelul 2: Cea mai buna rezistenta ON din clasa

dispozitivelor OptiMOS™

Rezultatele ilustreaza foarte clar impactul
urias al acestei tehnologii avansate, cu o
crestere impresionanta a eficientei cu pana
la 1%. Eficienta mai mare este corelata cu
pierderile mai mici de 7W, ceea ce indica o
crestere a densitatii de putere cu 15 procente.
Aceastad reducere a pierderilor se datoreaza
rezistentei ON mai mici, sarcinii de poarta
mai mici si sarcinii de recuperare inversa mai
mici transferate la iesire de catre circuitul
de fixare (clampare) ZVS activ.

6
OptiMOS™3 200V

m OptiMOS™6 200V

Mean power losses [w]
W

15
2
1.02 1
1 0.66
; l o
Conduction Turn-Off

Rezistenta ON

Parametru Valoare

OptiMOS™ 6 IPBO68N20NM6 6.8 mQ Frecventa de comutare 10 kHz
OptiMOS™ 3 IPB117N20NFD 11.7mQ Timp mort ~1 ps
Curent de faza al sarcinii motorului 160 Arms

Tabelul 3: Conditii de testare

Performanta celei mai recente tehnologii
OptiMOS 6 200V in conditii de comutare
durd este investigata intr-o aplicatie de
comanda a motorului.

Invertorul modificat, disponibil in comert —
dimensionat pentru a comanda un motor
de inductie 65kW AC — utilizeaza o topolo-
gie B6 obisnuita cu o tensiune de intrare
nominald de 144V, un curent mediu de
iesire de 135 Arms si un curent de iesire RMS
de faza de 1 minut de 500 Arms.

222
3.35
2.07
1.67
© Infineon Technologies
Turn-On Total

Comparatie intre pierderile medii de putere/MOSFET.
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Placa de alimentare contine in total 96 de
MOSFET-uri in capsula standard TO-263-3
(D?PAK) cu 16 dispozitive montate in para-
lel in fiecare ramurd, folosind o baza de ali-
mentare cu substrat metalic izolat pentru
un transfer termic superior cu fiabilitate si
performante sporite.

Figura 7 prezinta pierderile medii globale
pentru fiecare MOSFET, precum si pierderile
separate de conductie, de pornire si de opri-
re. Reducerea globala a pierderilor reprezin-
ta un procent remarcabil de 36%, toti factorii
care contribuie la pierderi fiind redusi in
comparatie cu generatia anterioara. In plus,
aceasta aplicatie beneficiaza de variatia mult
mai mica a tensiunii de prag a dispozitivelor
OptiMOS 6, deoarece aceasta sustine o par-
tajare echilibrata a curentului. Mai mult, per-
formanta semnificativimbunatatita nu degra-
deaza comportamentul EMI, asa cum aratd
figura 8 prin masurarea emisiilor radiate
conform standardului in vigoare EN 12895.
Acest articol prezinta cea mai recentd fami-
lie de dispozitive MOSFET de putere de la
Infineon. Noua generatie cu cea mai recen-
ta tehnologie OptiMOS oferd imbunatatiri
la toti parametrii importanti ai dispozitive-
lor si combina avantajele unei rezistente
ON scazute cu o performanta superioara
de comutare.
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Madsurarea emisiilor radiate intr-un circuit invertor de comandd a motorului cu noile dispozitive OptiMOS™ 6 200V.

Progresul remarcabil al performantelor ge-
nerale ale dispozitivului este permis de im-
bunatatirile substantiale la nivelul tehno-
logiei dispozitivelor. Aceste imbunatatiri au
culminat cu o structura unicad a dispozitivu-

Noul design ofera o omogenitate de nee-

galat a rezistentei portii si a rezistentei pldcii
de camp pe intregul cip, imbunatatind efi-
cienta sistemului in aplicatiile testate in
toate conditiile de sarcina prin:

Sarcina redusa la nivelul poarta-drena
fmpreund cu o sarcina de iesire mica
O mai mare omogenitate din punct de
vedere al comutatiei pe intreaga
suprafatd a dispozitivului

lui, fiind prima generatie care recurge la
compensarea tridimensionala a sarcinii in =~ o
combinatie cu o grild de poarta, utilizandu-

se in premiera o poarta metalica intr-un
MOSFET de putere de tip “trench’”.

Infineon Technologies
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Reducerea obtinutd in ceea ce priveste =
rezistenta ON —

> M A ~
Scadereauspectaculoasa a sarcinii totale |nf| neon
de poarta '
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Al Labs

Microchip Technology a
preluat Neuronix Al Labs

Tehnologia inovatoare imbunatateste
solutiile inteligente de la marginea
retelei bazate pe inteligenta artificiala si
sporeste capabilitatile retelelor neurale

Microchip Technology a achizitionat Neuronix Al Labs pentru
a-si extinde capabilitatile in domeniul solutiilor de la marginea
sistemului bazate pe inteligentd artificiala si eficiente din punct
de vedere energetic, implementate pe dispozitive FPGA (Field
Programmable Gate Array). Neuronix Al Labs ofera tehnologie
de optimizare “sparsity” a retelelor neurale (n.red.: “sparsity” se
referd la ideea cd nu toate conexiunile dintr-o retea neurald trebuie
sd fie active sau sd contind informatii relevante. Optimizarea aces-
tor retele neurale constd in identificarea si eliminarea conexiunilor
inutile sau slabe din retea pentru a reduce dimensiunea si com-
plexitatea acesteia, ceea ce poate duce la o performantd mai bund
si la o eficientd crescutad a retelei), permitand reducerea con-
sumului de energie, a dimensiunilor si a calculelor pentru di-
verse sarcini, cum ar fi clasificarea imaginilor, detectarea
obiectelor si segmentarea semantica, mentinand in acelasi
timp o precizie ridicata.

Achizitia acestei tehnologii va permite companiei Microchip
sa dezvolte implementdri edge ample si rentabile pentru
componente destinate utilizarii in aplicatiile de viziune
computerizata pe sisteme care au constrangeri legate de cos-
turi, dimensiuni si putere si va permite o crestere de mai
multe ori a puterii de procesare Al/ML pe FPGA-uri de gama
joasa si medie.

Totodata, achizitia acestei tehnologii va permite proiectantilor
non-FPGA sd exploateze puternicele capabilitati de procesare
paralela folosind structuri standard de inteligenta artificiala,
fara a avea cunostinte temeinice despre fluxul de proiectare
FPGA. Combinatia dintre proprietatea intelectuald Neuronix
Al si compilatoarele si kiturile de proiectare software existente
ale Microchip permite implementarea algoritmilor Al/ML pe
logica FPGA personalizabilg, fara a fi nevoie de cunostinte de
specialitate in domeniul RTL (Resistor-Transition Level) sau de
o cunoastere aprofundata a structurii FPGA de baza. Mai mult,
aceasta va permite actualizarea si modernizarea CNN-urilor
din mers, fara a fi nevoie de reprogramarea hardware-ului.

Pentru a afla mai multe, vizitati site-ul web al solutiilor FPGA
si SoC de la Microchip.

= Microchip Technology | www.microchip.com
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Dispozitivul xG26
de la Silicon Labs
stabileste un nou
standard in ceea ce

priveste performanta
dispozitivelor wire-
less multiprotocol

Silicon Labs a anuntat noua sa familie xG26 de SoC-uri si mi-
crocontrolere wireless, cea mai performanta familie de dis-
pozitive de pana acum a liderului din industria loT. Noua
familie este formata din dispozitivul SoC multiprotocol
MG26, dispozitivul SoC BG26 Bluetooth LE si microcontrole-
rul PG26. Toate cele trei au fost proiectate pentru a asigura
protectia viitoare a loT impotriva unora dintre cele mai exi-
gente aplicatii emergente, precum Matter, cu o cantitate
dubla de memorie flash si RAM fata de alte dispozitive multi-
protocol de la Silicon Labs.

Pentru a ajuta proiectantii sa construiasca dispozitive capa-
bile sd ruleze aplicatii loT avansate, familia xG26 poate fi
echipata cu:

« Capacitate dubla de Flash, RAM si GPIO in comparatie cu
familia de dispozitive xG24, permitand constructorilor de
dispozitive loT sa dezvolte aplicatii edge avansate. De
asemenea, are un numar dublu de pini de intrare/iesire de
uz general (GPIO) fata de xG24, permitand astfel construc-
torilor de dispozitive sa il conecteze la de doud ori mai multe
periferice pentru o mai buna integrare a sistemului.

o Calcul mai performant in format multi-nucleu cu un
procesor ARM® Cortex®-M33 si nuclee dedicate pentru sub-
sistemele radio si de securitate, ceea ce ajuta la degrevarea
nucleului principal pentru aplicatiile clientilor.

» Accelerare hardware Al/ML incorporata, care permite o
procesare de panad la 8 ori mai rapida a algoritmilor de
invatare automata folosind doar 1/6 din putere, obtinand o
mai mare eficientd energetica.

« Securitate de top in clasa sa cu Silicon Labs Secure Vault™
si ARM TrustZone. Utilizand Silicon Labs Custom Part Manufac-
turing Service, dispozitivele xG26 pot fi, de asemenea, codi-
ficate cu chei de securitate proiectate de client si alte
caracteristici in procesul de fabricatie, ceea ce le intdreste si
mai mult impotriva vulnerabilitatilor.
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https://www.silabs.com/mcu?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mcu-040924
https://www.silabs.com/wireless/matter?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mat-040924
https://www.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg24-series-2-socs?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-040924
https://www.silabs.com/mcu/32-bit-microcontrollers/arm-32-bit-microcontroller?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-mlt-040824
https://www.silabs.com/applications/artificial-intelligence-machine-learning?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-ml-040824
https://www.silabs.com/security/secure-vault?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-sec-040824
https://www.microchip.com/en-us/products/fpgas-and-plds?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=neuronix&utm_bu=fpga
https://www.microchip.com/en-us/products/fpgas-and-plds?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=neuronix&utm_bu=fpga
https://www.microchip.com/en-us/products/fpgas-and-plds?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=neuronix&utm_bu=fpga
https://www.microchip.com/

SILICON LABS

xG26

Oferd cea mai mare combinatie din industrie de
Flash, RAM si GPIO pentru Matter over Thread

« Conectivitate wireless de 4 GHz bazata pe stive software
dovedite, testate si certificate de Silicon Labs pentru pro-
tocoale wireless de 2,4 GHz, inclusiv Matter, Zigbee, Open-
Thread, Bluetooth Low Energy, Bluetooth Mesh, Proprietare
si Multiprotocol, cu cel mai bun buget de legatura RF din clasa
sa, care imbunatateste raza de actiune si reduce reludrile de
transmisie, oferind o experienta de utilizare mai bung,
imbunatatind in acelasi timp durata de viatd a bateriei.

Dispozitivul SoC MG26 Multiprotocol proiectat pentru
a fi cel mai avansat SoC pentru Matter over Thread
Silicon Labs este total dedicat Matter, tehnologie care se
implementeaza rapid si care permite dispozitivelor sa fie in-
teroperabile la nivelul principalelor retele si ecosisteme IoT.
Silicon Labs este principalul contribuitor de cod pentru semi-
conductori compatibili cu Matter si al treilea cel mai mare
contribuitor. Experienta dobandita in urma lucrului pentru
Matter a oferit celor de la Silicon Labs o perspectiva profunda
asupra a ceea ce este necesar pentru a construi un dispozitiv
capabil sa creasca odata cu nevoile standardului Matter, pe
masura ce acesta adauga suport pentru noi tipuri de dispozi-
tive, imbunatatiri de securitate si multe altele. Pentru majori-
tatea tipurilor de dispozitive, cerintele de cod ale Matter au
crescut deja cu 6% in primele 18 luni de la lansarea Matter
1.0 in octombrie 2022.

Pentru a permite o mai mare inteligenta nu numai pentru
aplicatiile compatibile cu Matter, ci pentru toate aplicatiile,
MG26, BG26 si PG26 utilizeaza, de asemenea, acceleratorul
hardware Matrix Vector Al/ML brevetat de Silicon Labs. Acest
nucleu dedicat este optimizat pentru invatare automata si
poate procesa operatii ML de pana la 8 ori mai rapid, utilizand
doar 1/6 din energia unui procesor embedded traditional. Ast-
fel, se imbunatateste semnificativ eficienta energetica a fami-
liei, deoarece dispozitivul poate externaliza anumite functii de
activare sau de trezire bazate pe ML catre accelerator,
permitand functiilor consumatoare de energie sa intre in stare
de somn si sa reduca la minimum consumul bateriei.

m SiliconLabs | www.silabs.com
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BMZ lanseaza
cutia de perete
POWER2CAR

POWER2CAR este o solutie wallbox excelenta pentru locuinte,
oferind proprietarilor de masini electrice autonomie in raport cu
disponibilitatea limitata si preturile statiilor de incarcare publice.
POWER2CAR este completarea perfecta a conceptului de
locuinta inteligenta in care sunt utilizate sisteme fotovoltaice.

POWER2CAR functioneazd fara probleme cu invertorul hibrid
POWER2GRID de la BMZ. In combinatie cu BMZ GridSwitch,
POWER2CAR poate fi utilizat, de asemenea, in“modul de rezerva”
in cazul in care reteaua publica de energie electrica cedeaza.
POWER2CAR este, de asemenea, optimizat pentru a fi utilizat in
combinatie cu sistemele de stocare pentru uz casnic POWER
4HOME si HYPERION de la BMZ. Combinatia completd de sistem
fotovoltaic, invertor, wallbox, intrerupator de retea si stocare
casnicd permite distribuirea perfectd a surplusului de energie
electrica generat de sistemul fotovoltaic, in loc sa fie introdus in
reteaua publica de energie electrica in conditii mai putin atractive.

POWER2CAR, cantareste doar 3,2 kg (fara cablu) si ocupa foarte
putin spatiu, avand o latime si o inaltime de aproximativ 38 cm
si 0 adancime de aproximativ 18 cm. Instalarea POWER2CAR este
usoara si poate fi realizata de o singura persoana. POWER2CAR
poate fi instalat aproape oriunde, pana la altitudini de 3.000 m
deasupra nivelului mérii. Poate fi utilizat chiar si in zone cu o
umiditate relativa de pana la 95%.

POWER2CAR dispune de o tehnologie sofisticata in conformi-
tate cu standardele internationale (de sigurantad) si ofera utili-
zatorilor caracteristici si caracteristici tehnice populare, inclusiv:

o O putere maxima de incarcare de 11 kW

o Utilizabil intr-o gama larga de temperaturi, de la-30°C la +45°C

o Autentificare RFID pentru a preveni utilizarea neautorizata
(furt de energie electrica)

o Instalare usoara de la distanta a actualizarilor de software prin
Wi-Fi sau Ethernet

» Comunicatie standard intre statia de incarcare si vehicul in
conformitate cu standardele ISO 15118

o Comunicatie fard intreruperi cu intregul sistem energetic casnic
prin intermediul interfetei software EEBus

o Conformitate OCPP 1.6j — cel mai comun standard de mesaje
pentru cuplarea cutiilor de perete si a sistemelor de control
in scopul distribuirii sarcinii si al incarcarii inteligente

o Rezistenta la praf si jet de apa din orice unghi conform clasei
de protectie IP55.

« Rezistenta la impact conform celei mai inalte clase de
protectie posibile IK10.

BMZ Group | https://bmz-group.com
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HEW I NEW UPDATED
COMPILERS ‘ | MCUs UI/UX DESIGN

MICROCHIP'S

MPLAR XC COMPILERS ENHANCED USABILITY

Noua versiune a
IDE-ului NECTO
de la MIKROE
include compila-
toarele MPLAB XC
de la Microchip si
accelereaza depa-
narea prin Wi-Fi

A fost adaugat suport pentru 100 de noi
microcontrolere de la STM si Microchip

MIKROE a anuntat cea mai recentd versiune a IDE-ului sau
multi-arhitectural, NECTO Studio 6.1, care include, acum, com-
pilatoarele MPLAB XC de la Microchip pentru microcontrolerele
pe 8-, 16- si 32-biti. Acest lucru inseamna ca proiectantii pot
crea firmware-uri complexe si pot optimiza generarea de cod
pe intreaga platforma de produse Microchip.

NECTO Studio 6.1 ofera, de asemenea, o crestere cu 50% a
vitezei de programare prin Wi-Fi, datorita imbunatatirilor
aduse in CODEGRIP - primul si singurul depanator/programa-
tor embedded prin Wi-Fi din lume - care au fost, de aseme-
nea, incluse in NECTO IDE. CODEGRIP poate fi utilizat si cu o
conexiune prin cablu prin intermediul portului USB-C.

Alte 272 de microcontrolere de la STM si Microchip sunt, de
asemenea, sustinute de NECTO Studio 6.1, iar intregul mediu
de dezvoltare a fost revizuit pentru a-l face mai intuitiv si pen-
tru a imbunatati experienta utilizatorului.

= MikroElektronika | www.mikroe.com
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HEW STM & MICROCHIP MODERMNIZED INTERFACE,
MCUs ADDED

Renesas extinde
Quick Connect
Studio cu personali-
zare de cod in timp
real, depanare la
distanta si un porto-
foliu larg de dispozi-
tive acceptate

Renesas Electronics Corporation a anuntat noi caracteristici
si 0 acoperire suplimentara pentru Quick Connect Studio, o
platforma de proiectare a sistemelor embedded bazata pe
cloud. Quick Connect Studio permite utilizatorilor sa co-op-
timizeze grafic hardware si software pentru a valida rapid
prototipurile si a accelera dezvoltarea produselor.

Quick Connect Studio permite inginerilor sa “tragd” si sa pla-
seze grafic blocurile de dispozitiv si de proiectare in cloud
pentru a-si construi solutia. Dupa plasarea fiecdrui bloc, utili-
zatorii pot genera, compila si construi software-ul de baza
automat, ceea ce reprezinta o schimbare majora cétre para-
digma de dezvoltare fara cod. Astfel, crearea de software la
nivel de productie este la fel de usoara ca si cum ai pune
laolalta blocurile de constructie. Este nevoie de foarte
putina instruire sau investitie initiala. Puterea de calcul in
cloud asigurda o compilare rapidd, iar interfata grafica
intuitiva reduce curba de invatare. Quick Connect Studio
genereaza automat software de sistem care poate fi testat
iterativ pe hardware.


http://www.renesas.com/
https://www.mikroe.com/blog/necto-studio-update-61
https://www.mikroe.com/codegrip
https://www.mikroe.com/
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Primul instrument de dezvoltare a sistemelor
bazat pe cloud din industrie care permite
realizarea rapida de prototipuri si co-optimi-
zarea software-ului si a hardware-ului

Renesas ofera acum utilizatorilor Quick Connect Studio po-
sibilitatea de personalizare a codului in timp real si de depa-
nare la distanta. Codul generat automat poate fi personalizat
in timp real in browser-ul aplicatiei. Utilizand fermele de placi
la distantd, codul poate fi testat dinamic pe hardware-ul tinta
pentru a verifica functionarea inainte de a cumpdra sau de a
construi placa fizica si de a configura sistemul de testare.
Aceasta posibilitate accelereaza considerabil procesul de
creare a validarii conceptelor si de prototipare a solutiilor de
sistem prin elaborarea concomitenta a componentelor soft-
ware si hardware ale proiectdrii sistemului.

Renesas ofera implementari de infrastructuri securizate
multi-regiune in intreaga lume pentru o experienta uniforma
a utilizatorilor, cel mai rapid raspuns si o latenta redusa. Acest
lucru permite extinderea automata pentru a gazdui mai
multi utilizatori simultani care sa acceseze platforma oriunde
si oricand.

Quick Connect Studio de la Renesas face parte din plat-
forma Quick Connect a aceluiasi producator, o platforma de
hardware standardizat, cu interfete consacrate in industrie,
precum PMOD™, Arduino si MIKROE. Cu ajutorul conectori-
lor standard, inginerii pot combina si potrivi fara probleme
microcontrolere, microprocesoare, senzori si placi de conec-
tivitate. In viitor, utilizatorii vor putea s se extinda dincolo
de Renesas, la diferiti parteneri, cum ar fi principalii furnizori
de cloud, integratorii de servicii si liderii din comunitatea
open-source.

Mai multe kituri de dezvoltare, PMOD-uri si placi periferice
vor fi adaugate in permanenta la platforma la adresa
www.renesas.com/qcstudio.

m Renesas Electronics | www.renesas.com
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500 de placi de dezvol-
tare de la producatori
importanti de circuite
integrate dispun acum
de soclul mikroBUS de
la MIKROE, permitand
prototiparea Click

ALEGETI DIN PESTE 1600 DE PLACI
PERIFERICE SUPLIMENTARE

MIKROE a anuntat ca 500 de placi de dezvoltare care incor-
poreaza soclul mikroBUS™ sunt acum disponibile de la pro-
ducatorii de semiconductori de top. Standardul mikroBUS
permite utilizarea pe placa de dezvoltare a oricéreia dintre cele
1600+ placi periferice compacte Click™ de la MIKROE, reducand
radical timpul de dezvoltare embedded si de prototipare.

Cea de-a 500-a placa care va filansata este placa de dezvoltare
PIC32CK GC Curiosity Ultra de la Microchip — compania care a
dat startul acestei calatorii, fiind prima care a adoptat standardul
mikroBUS. Alte lansari semnificative recente includ: placa de dez-
voltare CC-WMP157 de la DIGI International; placa RM1261 DVK
de la Laird Connectivity; placa de dezvoltare FRDM-MCXN947
de la NXP; si placa de dezvoltare W65C02EDU de la The Western
Design Center (WDC65xx). O listd completa a placilor care
incorporeaza mikroBUS poate fi gasita aici, inclusiv produse de
la Infineon, NXP, Renesas, Silicon Labs si u-blox.

Placile Click permit proiectantilor sa porneasca imediat la
treaba fara a fi nevoiti sa dezvolte propriul hardware. Acest
lucru poate scurta luni din ciclul de dezvoltare si poate econo-
misi cheltuieli considerabile. Sunt disponibile placi care se
adreseaza conectivitatii wireless, senzorilor, managementului
energiei, interfatarii, afisajelor, actionarii motoarelor, HMI si
multe altele.

= MikroElektronika | www.mikroe.com
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https://electronica-azi.ro/

Gama de conectori
impermeabili “Pisces”
de la Intelliconnect
pentru medii dure

Intelliconnect (Europe), producator cu sediul in Marea Britanie,
specializat in fabricarea de conectori RF si cu microunde,
rezistenti la apa si criogenici, precum si de ansambluri de cabluri,
este lider in materie de conectori si adaptoare rezistente la ap3,
datoritd gamei sale Pisces. Fiind o gama de produse proiectate
la comanda, aceasta este destinata utilizarii in medii dure, unde
transmiterea fiabild a semnalelor este esentiala.

Gama de conectori Pisces include o varietate de tipuri de conec-
tori, inclusiv SAM, N, TNC si BNC, precum si optiunea de per-
sonalizare. Acestia sunt disponibili intr-o serie de configuratii,
precum cea cu conectare directd, in unghi drept si de tip
“bulkhead” (cu montare pe panou sau carcasa) si pot fi livrati
pre-cablati cu diferite tipuri si lungimi de cablu, in functie de
cerintele individuale ale clientilor.

O caracteristica cheie a gamei de conectori Pisces este nivelul
ridicat de etansare fatd de mediu. Acestia au fost proiectati pen-
tru aindeplini sau depasi standardele IP68 privind rezistenta la
apa sau praf si pot rezista la expunerea la temperaturi extreme,
socuri si vibratii. Acest lucru ii face ideali pentru utilizarea in
aplicatii precum cele din domeniul apardrii, medical, industrial
si al exploatarii petrolului si gazelor.

Toti conectorii Pisces sunt etansati in interior, ceea ce i face
impermeabili atunci cand nu sunt conectati. Produsele cheie
din gama Pisces includ:

o ABMS este o interfata de conectare speciala subminiatura,
creatd initial pentru a fi utilizata cu implanturile cohleare.
Aceastad serie se bazeaza pe MCX, dar cu o robustete sporita
care permite 3.000 de cicluri de conectare.

« TNCdispune de un portofoliu extins de fise, mufe, adaptoare
si ansambluri de cabluri. Datorita dimensiunii, robustetii si
costului relativ scazut, este un model foarte popular.

o Gama tip N este ultra-rezistenta si este disponibild, totodata,
intr-o gama larga de fise, mufe, adaptoare si ansambluri
de cabluri.

o Seria SMA de conectori subminiatura rezistenta la apa este
una dintre cele mai populare datorita dimensiunilor sale
mici si capacitatii de operare la peste 18Ghz.

Gama Pisces include, de asemenea, o serie de accesorii, inclu-
siv capace de protectie impotriva prafului si a reliefurilor de
tensiune, pentru asigurarea ca acesti conectori raman
protejati si securizati in timpul utilizdrii. Pe langa numeroasele
tipuri de produse RF/coaxiale, Intelliconnect poate furniza
solutii de interconectare electrica si multipin de inalta
performantd, precum si produse sigilate ermetic pentru medii
cu presiune ridicata.

= Intelliconnect (Europe). | www.intelliconnectgroup.com
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BMZ prezinta
POWER4HOME

Grupul BMZ a anuntat lansarea sistemului POWER4HOME.
Acesta este un produs inovator si extrem de flexibil, cu un
desigh modern, pentru stocarea energiei electrice prove-
nite din sisteme fotovoltaice, POWER4HOME fiind un sis-
tem de stocare pentru uz casnic. Acesta este disponibil
optional cu invertorul BMZ POWER2GRID.

Cu POWER4HOME, Grupul BMZ propune urmatoarea
generatie de surse de energie inteligente si autonome pen-
tru locuinte, care se integreazd perfect in designul elegant
al arhitecturii moderne. Noul sistem de stocare BMZ permite
gospodariilor cu sisteme fotovoltaice sa fie independente
si sa nu depinda de reteaua electricd, chiar daca energia
electrica generata este utilizata intr-un alt moment. lar cu
ajutorul sistemului optional BMZ GridSwitch, acest sistem
inlocuieste, de asemenea, generatorul de energie electrica
de urgenta in cazul unei aproviziondri instabile cu energie
din reteaua publica de electricitate.

POWER4HOME a fost dezvoltat pentru utilizare in interior si in
exterior. Cu 0 adancime de numai 164 mm, sistemul de sto-
care a energiei are un profil foarte subtire si un design modern,
care economiseste spatiu si ofera un aspect estetic. Acest lucru
inseamna ca se integreazd perfect in zona de locuit. lar cu
racirea pasiva, POWER4HOME este silentios si nu influenteazd
activitatile voastre zilnice. Cu ajutorul sistemului sdu de ma-
nagement termic disponibil optional, POWER4HOME poate fi
incarcat si descdrcat si la temperaturi extreme. POWER4HOME
poate fi apoi operat intre -20°C si +55°C.

POWER4HOME este, de asemenea, extrem de flexibil.
Clientii pot conecta pana la patru unitati POWER4HOME in
paralel si pot stoca si utiliza intre 6,7 kWh si 106,8 kWh de
energie (pana la 26,7 kWh per unitate POWER4HOME).
Unitatile pot fi montate pe perete sau instalate pe podea,
atat suprapuse, cat si una langa alta. Astfel, POWER4HOME
se adapteaza perfect la conditiile de spatiu si la preferintele
voastre estetice.


https://www.intelliconnectgroup.com/
https://www.intelliconnectgroup.com/

De asemenea, sistemul de stocare a energiei poate fi
achizitionat cu sau fara invertorul BMZ POWER2GRID, in
functie de existenta sau nu a unui invertor pentru sistemul
fotovoltaic disponibil (de exemplu, in cazul inlocuirii sistemu-
lui de stocare a energiei existent) (modernizarea unui sistem
de stocare a energiei sau instalarea unui sistem fotovoltaic
complet, inclusiv a sistemului de stocare la domiciliu).
POWER4HOME cantareste doar 30 kg si este usor de instalat.
POWER4HOME poate fi instalat in doar 15 minute de cétre
0 singura persoana.

Tehnologia celulei de fosfat de litiu-fier si arhitectura de
siguranta cu 2 canale nu numai ca garanteazd o densitate
maximad de energie in cel mai mic spatiu de instalare posibil,
dar ofera, de asemenea, o protectie fiabila impotriva supracu-
rentului, a subtensiunii, a supratensiunii, a scurtcircuitelor sia
polaritatii inverse pe intreaga gama de temperaturi admise.
Fabricat in Europa si proiectat in Germania, POWER4HOME
pune siguranta pentru casa si familie pe primul loc. BMZ ofera
o garantie de 10 ani pentru POWER4HOME, care poate fi
extinsa pana la 15 ani.

m BMZ Group | https://bmz-group.com
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Conectori personalizati,
creati pentru utilizari
speciale, disponibili de la
Intelliconnect in termene
de livrare rapide

Din 2003, Intelliconnect ofera companiilor specializate in dez-
voltarea de produse tehnologice solutii la probleme legate de
performantd electricd, caracteristici fizice, interfata, materiale
rezistente la apa, finisare si depreciere tehnologica.

In cdutare constantd de noi solutii, compania oferd cel mai
rapid termen de executie din industrie pentru proiectare, de
obicei 24 de ore, mostre de la trei sdptamani si livrare rapida a
productiei in cateva saptamani de la acceptare.

Gama de produse de la Intelliconnect destinate aplicatiilor de
apdrare si securitate cuprinde conectori, adaptoare, capace de
conducte si ansambluri de cabluri cu finisaj de zinc negru antire-
flectorizant. Intelliconnect oferd, de asemenea, o0 gama larga de
conectori din otel inoxidabil cu specificatii inalte, precum si adap-
toare “in-series” pentru conectarea a doua dispozitive care
utilizeaza acelasi tip de conectori, precum si adaptoare “between-
series’; pentru conectarea a doud dispozitive care utilizeaza doud
serii diferite de conectori.

Produsele standard includ conectori coaxiali si adaptoare de
inalta calitate, la pret redus, din gama Taurus. Acestia sunt
potriviti pentru toate aplicatiile RF si cu microunde, inclusiv
pentru aplicatii medicale, telecomunicatii, comunicatii prin
satelit, instrumentatie, MIL, industria aerospatiald, spatiala,
tractiune, petrol si gaze si domeniul maritim. Conectorii Taurus
sunt disponibili in formate standard utilizate pe scara larga in
industrie, inclusiv BNC, SMA, MCX si tip N.

Activitatea Intelliconnect de asamblare a cablurilor criogenice
CryoCoax, lansata recent si in plina expansiune, aprovizioneaza
piata in crestere pentru calculul cuantic, domeniul medical,
cercetare, testare si mdsurare si pietele emergente de calcul in
conditii de temperatura scazuta.

Divizia de cabluri a companiei Intelliconnect este specializata in
productia de cabluri pentru microunde de inalta frecventa, de
calitate superioara si la preturi accesibile, inclusiv ansambluri tri-
axiale, cabluri semi-rigide, semi-flexibile si criogenice, precum si
produse standard de tip RG/LMR. Cablurile pot fi impermeabili-
zate pana la IP68 si includ caracteristici speciale, inclusiv potrivirea
fazelor si ansambluri robuste pentru utilizarea in medii dure.

= Intelliconnect (Europe).

www.intelliconnectgroup.com
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Beneficiile si avantajele
switch-urilor Ethernet

MURRELEKTRONIK DIRIJEAZA DATELE IN DIRECTIA DORITA

Pe masura ce lumile mecanismelor si ale conectivitatii
sistemelor devin mai apropiate, solutiile Ethernet devin din
ce in ce mai importante. Industrial Ethernet a crescut mai
repede decat solutiile traditionale de fieldbus, iar trecerea
de la Profibus la Profinet a contribuit la cresterea remarcabila
a numarului de componente Ethernet folosite la masinile si

sistemele de astazi.

Switch-urile Ethernet fac parte din solutia
de comunicatii industriale economice ale
Ethernet. Asa incat aveti o gama larga de
optiuni atunci cand alegeti comutatoarele
industriale Ethernet: conteaza mediul de
productie, pozitia in infrastructura retelei si,
daca aceste comutatoare trebuie sd fie con-
figurabile sau nu, ce cabluri si ce conectori
folosim? Datorita gamei noastre largi de
comutatoare Ethernet si a inovatiilor intro-
duse, Murrelektronik va da posibilitatea de
a alege comutatoarele potrivite si avanta-
jele diverselor tipuri disponibile.

Configurabile sau nu? Care este
switch-ul adecvat aplicatiei mele?
Switch-urile neconfigurabile, cum ar fi
Xeity, Xenterra sau TREE sunt, de reguld,
cele mai economice mijloace de conectare
a dispozitivelor Ethernet in retelele mici
si/sau locale. n esentd, aceste switch-uri
asigura ca fluxul de date Ethernet “curge”
fara piedici. Fiind elemente intermediare,
este nevoie de porturi suplimentare in
retea, care nu ofera functii inteligente sau
nu pot controla traficul din retea. In medi-
ile industriale switch-urile neconfigurabile
sunt folosite adeseori la retelele mici.
Switch-urile configurabile ofera posibilitati
suplimentare in ce priveste configurarea
porturilor si a dispozitivelor. Acestea preiau
functii importante privind analiza erorilor,
diagnosticarea retelei si mecanismele de
redundantd. Totodatd, aceste switch-uri
optimizeaza transmiterea datelor, dar fac
sd creasca efortul pentru configurare si
astfel costurile totale.
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Totusi, utilizarea lor in retea ofera avantaje
care asigura un control mai bun, inclusiv
accesul de la distanta atunci cand este
necesar. Switch-urile configurabile permit
prioritizarea pachetelor de date, asigurand
o prioritate mai ridicata in retea a datelor
care depind de timp.

In sfarsit, dar nu in cele din urma, ele pot fi
controlate/monitorizate de PLC cu ajutorul
unei conexiuni Profinet.

I"A\MURR
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Care sunt beneficiile comutatoarelor
PoE (Power over Ethernet)?

Switch-urile PoE cum ar fi Tree PoE de la
Murrelektronik, constituie un mare pas
nainte in reducerea cablajelor si instalatiilor,
prin introducerea alimentdrii si a datelor in
acelasi cablu. Switch-urile PoE elimina nece-
sitatea de a folosi doua cabluri — unul pentru
comunicatii si celalalt pentru alimentarea cu
electricitate a dispozitivelor Ethernet.

© Murrelektronik GmbH

Switch-urile configurabile Xelity IP20 asigurad o setare optima a retelei pentru
diverse topologii cum ar fi Star sau Tree. In plus, acestea pot executa si alte

operatiuni, inclusiv analiza erorilor sau diagnosticarea retelelor. Ele optimizeaza
transmisia datelor si asigurd controlul de la distanta al retelei.
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Switch-urile Tree PoE reduc cablajul si utilizeaza cabluri cu mufe RJ45 cu 8 poli.

Datorita convertorului ridicator (step-up), co-
mutatoarele PoE pot alimenta scanerele,
telefoanele IP, camerele cu alimentare la
48VDC si multe alte dispozitive prin sursa de
putere de 12/24VDC. Booster-ul PoE al Tree
permite sarcini de pand la 120W (30W per
port). Un alt avantaj este acela ca switch-
urile Tree PoE utilizeaza cabluri standard cu
mufe RJ45 cu 8 poli.

Ce trebuie sa am in vedere

atunci cand proiectez o retea?
Problemele cu care se confrunta proiectantii
de retele electrice nu trebuie subestimate.
Exista multe variabile de luat in seama in
faza de proiectare a unei masini.

COMUNICATII INDUSTRIALE

© Murrelektronik GmbH

Elementele care trebuie luate in considerare
sunt, printre altele, numarul mare de dispozi-
tive Ethernet, sarcina retelei, timpul de raspuns
siinfrastructura. Switch-urile Murrelektronik
(Xelity, Xenterra si Tree; configurabile si ne-
configurabile, cu protectie IP20- sau IP67-)
pot fi combinate pentru o solutie accesibila
care elimina blocajele si creste randamentul
aplicatiilor bazate pe Ethernet.

Simplificarea cablarii si

reducerea timpului de asamblare
Switch-urile sunt necesare pentru a creste
flexibilitatea sistemelor bazate pe Ethernet,
dar nimeni nu spune ca ele trebuie montate
in spatii inchise.

© Murrelektronik GmbH

Switch-urile Xelity IP20 Gigabit Unmanaged (neconfigurabile) se livreazd in carcase
robuste din plastic, sunt inguste. se pot monta de sine DIN, se instaleaza usor si nu

necesitd programare.

www.electronica-azi.ro
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Switch-urile cu grad de protectie IP67, cum
ar fi Murrelektronik Tree67, sunt o optiune
foarte bund pentru a economisi spatiul din
incinte, pentru reducerea costurilor de
cablare si reducerea timpilor de punere in
functiune si depanare.

Aceste switch-uri, care pot fi montate si la
100m distanta de panoul principal, ajuta la
optimizarea traseelor de cabluri, fara a se
afecta flexibilitatea retelelor.

Impreuna cu cablurile Ethernet cod D sau
cod X ale Murrelektronik, switch-urile IP67
constituie solutia perfecta de conectare
imediata la orice retea Ethernet.

© Murrelektronik GmbH

Tree67: Noul model cu protectie IP67,

echipat cu patru pdnd la opt porturi
M12 (cod O).

Murrelektronik GmbH
Tel: +43 1 7064525-0
mail@murrelektronik.at
www.murrelektronik.ro
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Acum disponibil la COMPEC:

Senzori Inductivi IME

Standard economic pentru utilizare in medii industriale

Senzorii de proximitate, dupa modul lor
de functionare, se clasifica in:

- Senzori cu infrarosu (senzor IR);

- Senzori de proximitate inductivi;

- Senzori capacitivi de proximitate;

- Senzori de proximitate cu ultrasunete;
- Senzori magnetici de proximitate;

- Senzori de proximitate inductivi.

Senzorii inductivi de la SICK ofera o detectare
precisd, timp de nefunctionare minimizat si
o duratd lunga de viata. Pot fi astfel intalniti:

» Senzori IME — Economici si compacti -
caracterizati de instalare simpla si
economica, dimensiune compacta cu
design robust, fiind disponibili intr-o
gama largd de configuratii.

e Senzori IMM - Siguri si precisi -
caracterizati de flexibilitate in instalare,
optiune de comunicare prin 10-Link,
greutate redusa ce permite accelerarea
proceselor dinamice.

 Senzori IMA - Puternici si flexibili —
caracterizati de precizie ridicatd de
pozitionare, potriviti pentru zone mari
de detectare, nu sunt necesare piese
mecanice suplimentare.

 Senzori IMF - Fiabili si economici -
caracterizati de procese fiabile datoritd
intervalelor de detectare extinse, stabilire
rapida si fiabila a parametrilor prin
I0-Link.

Senzorii inductivi IME implica tehnologie
fnalta in cele mai mici spatii. Cipul ASIC
integrat permite ajustarea digitala dupa
incheierea procesului de fabricatie.
Salvarea valorilor in ASIC asigura puncte
de comutare foarte precise si repetabili-
tate foarte mare a valorilor, pentru orice
numdr de serii de productie.

Senzorii IME sunt complet incapsulati,
ceea ce creste foarte mult rezistenta la
socuri si vibratii.

SENZORI

Exista o multime de tipuri
de senzori de proximitate,
care pot fi utilizati in diverse
aplicatii. Acestia
functioneaza pe baza unui
principiu de functionare
universal care consta in
transmiterea de date
despre prezenta sau
miscarea unui obiect prin
intermediul unui semnal
electric atunci cand
obiectul se afla in raza

de actiune a senzorului.

Clientii beneficiaza de precizii mari de pozi-
tionare in instalatie, precum si siguranta in
functionare pe termen lung.

Printre avantaje, pot fi mentionate:

- disponibilitate ridicata a masinii datorita
designului robust si eficient din punct de
vedere al costurilor de achizitie;

- disponibilitate variata datorita portofo-
liului extins;

- precizie ridicata de pozitionare
multumitd comportamentului in
comutatie.

Caracteristici generale:

- dimensiuni filet intre M8 si M30;

— domenii extinse de detectare,
dela 1,5 mm pand la 38mm;

- configuratie electrica DC 3-4 fire
si DC 2 fire;

- clasa de protectie carcasa IP67;

- interval de temperatura de operare
de la-25°C pana la +75°C;

- carcasa din alama placata cu nichel.

Sursd: https://shop.compec.ro/ime-senzori-inductivi/senzor-inductiv-proximitate-ime-sick-m8-m12-flush-non-flush.html#resp-tab2

Ca o concluzie, va oferim senzori inductivi de inaltd performantd pentru detectie fdra contact si fdrd uzurd, a unor obiecte metalice
in aplicatii de automatizare industriald, precum impachetare, manipulare materiale si masini unelte. Va invitam sa intrati pe
website-ul https://shop.compec.ro pentru a accesa oferta completd de senzori inductivi si nu numai.

COMPEC

{UROCON COMPEC SRL

XEHDBE

www.electronica-azi.ro

Autor: Gramescu Bogdan
Aurocon Compec | www.compec.ro
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Masurarea termocuplurilor
cu ajutorul MCC 134 si
Raspberry Pi

MODULE DE EXTENSIE PENTRU

APLICATII CAT MAI NUMEROASE

Raspberry Pi HAT

HAT-urile Raspberry Pi (HAT este un joc de
cuvinte, care, in englezd inseamnd paldrie,
dar provine de la Hardware Attached on Top
- hardwatre atasat deasupra) sunt placi si
module care extind functionalitatea
principala a Raspberry Pi. Aceste placi de
expansiune va pot ajuta sa faceti mai
multe cu Pi-ul vostru, fie ca este un Pi 2, Pi
3 sau una dintre cele mai recente placi Pi 4.
Raspberry Pi acceptd atat HAT-uri oficiale,
cat si terte, pentru a va spori si mai mult
experienta si pentru a oferi mai multa dispo-
nibilitate cu ceea ce poate face dispozitivul
vostru.

Pe langa extensiile de functionalitate, existd
si alte dispozitive pentru Raspberry Pi, pre-
cum radiatoare suplimentare pentru racirea
dispozitivului la o temperatura optima care
sa ofere performante mai bune. HAT-urile
Raspberry Pi sunt, in mare parte, de tip“plug
and play’, pentru o instalare fara efort.

52 Electronica Azinr. 4 /2024

Care sunt cele mai cunoscute

HAT-uri pentru Raspberry Pi?

¢ Placi PoE (Power over Ethernet — alimen-
tare prin conexiune internet): puteti renunta
la adaptorul de retea si sa alimentati
placile Raspberry Pi prin cablu Ethernet. Pe
langa alimentarea pldcii, acestea va permit,
de asemenea, sd aveti o conexiune la in-
ternet, rezultand mai putine cabluri si un
design care economiseste spatiu.

» HAT detectie: este un dispozitiv inter-
activ, care poate identifica date de la mai
multe sisteme de detectie de orientare,
temperaturd, presiunea aerului, umiditate
si multe altele. Include chiar si LED-uri RGB
intr-o matrice.

Digilent MCC 134 - HAT pentru
achizitie date de la termocupluri,
pentru Raspberry Pi

Prezentare generala

MCC 134 este un HAT pentru termocupluri,
creat pentru a fi utilizat cu Raspberry Pi, cel

Termocuplurile sunt o alegere
populara in randul inginerilor
pentru masurarea tempera-
turii datorita accesibilitatii,
usurintei de utilizare si a
gamei largi de masurare.
Acest articol detaliaza com-
plexitatea masuratorilor pre-
cise ale termocuplului si evi-
dentiaza modul in care MCC
134 DAQ HAT (nr. stoc RS 230-
6181) abordeaza aceste pro-
vocari si ofera sfaturi pentru a
minimiza erorile de masurare
pentru utilizatorii MCC 134.

mai popular computer pe o singura placa
de pe piatd. Acest HAT este o placa add-on
cu un conector GPIO (intrare/iesire de uz
general) de 40W, conforma cu specificatia
Raspberry Pi HAT. MCC 134 HAT ofera patru
intrdri izolate pentru termocuplu.

Pot fi suprapuse pana la opt HAT-uri MCC
DAQ pe un singur Raspberry Pi.

Cod de producitor

230-6181 Digilent 6069-410-002



https://ro.rsdelivers.com/product/digilent/6069-410-002/digilent-mcc-134-thermocouple-measurement-daq-hat/2306181?query=230-6181

SISTEME EMBEDDED

Interfata Raspberry Pi: MCC 134 se conecteaza la
conectorul I/0 de uz general (GPIO) cu 40-pini de pe
un Raspberry Pi. MCC 134 a fost testat pentru utilizare
cu toate modelele Raspberry Pi cu conector GPIO cu
40-pini.

Configurare HAT: Parametrii de configurare HAT sunt
stocati intr-o memorie EEPROM integratd, care permite
Raspberry Pi sa configureze automat pinii GPIO atunci
cand HAT este conectat. Dupa cum s-a mai mentionat,
pot fi prinse in stiva pana la opt placi MCC DAQ HAT
pe un singur Raspberry Pi.

Intrare pentru termocuplu: Utilizatorii pot conecta
pana la patru termocupluri diferentiale (TC) la cana-
lele de intrare MCC 134. Tipurile TC sunt selectabile
prin software. Valorile TC pot fi actualizate la fiecare
secundd, minim. Intrdrile pentru termocuplu sunt izo-
late electric de Raspberry Pi pentru a minimiza zgo-
motul si pentru a oferi protectie impotriva mediilor
electrice dure.

Alimentare: MCC 134 este alimentat la 3,3V si 5V, ten-
siuni furnizate de Raspberry Pi prin conectorul GPIO.
Biblioteca MCC DAQ HAT este open-source asigurand
comenzi in C/C++ si Python, permitand utilizatorilor
sa dezvolte aplicatii pe Raspberry Pi folosind Linux.
Biblioteca este disponibild pentru descdrcare de pe
GitHub. Este disponibila documentatie completd API
si hardware. Biblioteca MCC DAQ HAT accepta opera-
rea cu mai multe MCC DAQ HAT, care ruleaza simul-
tan. Sunt disponibile exemple de programe bazate
pe consola si interfata cu utilizatorul (Ul).

Caracteristici

e Patru intrari izolate de termocuplu

» Convertor A/D pe 24-biti

« Interval de actualizare la o secunda, minim
« Tipuri de termocupluri acceptate J,K,R,S, T, N, Esi B
» Compensare jonctiune rece

e Liniarizare

 Terminal de conexiuni cu surub

« Biblioteca MCC DAQ HAT

o API de programare Linux®

o C, C++, Python

intelegerea functionarii unui termocuplu
Termocuplurile functioneaza pe baza efectului See-
beck, care converteste gradientii termici in diferente de
potential electric. Ele constau din doué fire din metale
diferite unite intre ele la un capat, formand o jonctiune.
Diferenta dintre metale genereaza potentiale electrice
variate pe un gradient de temperaturg, rezultand o ten-
siune masurabild in circuit.

Diversele tipuri de termocupluri folosesc diferite
combinatii de metale si sunt potrivite pentru anumite
intervale de temperatura. De exemplu, termocuplurile
de tip J folosesc fier si constantan si sunt ideale pentru
masuratori intre -210°C si 1200°C, in timp ce termocu-
plurile de tip T folosesc cupru si constantan pentru
masuratori cuprinse intre -270°C si 400°C.

Diferenta de temperaturd dintre doua jonctiuni -
jonctiunea fierbinte in care se efectueazd mdsurarea
si jonctiunea rece de la blocul conector al dispoziti-
vului de masurare — este denumita gradient termic. »
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I Masurarea termocuplurilor

>

Fundamentele masurarii termocuplurilor
Termocuplurile genereaza o tensiune in ra-
port cu gradientul de temperaturd dintre
jonctiunile calde si reci. Pentru a determina
temperatura absoluta a jonctiunii calde,
este necesar sa se cunoasca temperatura
absoluta a jonctiunii reci.

Cold Junction
[] Metal A

Differential

‘» Hot Junction
Voltage

#

[*1 MetalB

Din punct de vedere istoric, bdile de gheatd
au fost folosite pentru a stabili o referinta
cunoscuta ca jonctiune rece. Cu toate aces-
tea, dispozitivele moderne de masurare a
termocuplurilor utilizeaza senzori pentru a
masura blocul terminal (jonctiune rece)
unde termocuplurile se conecteaza la dis-
pozitivul de masurare.

Identificarea surselor de

erori pentru termocupluri

Mai multi factori contribuie la erorile de
masurare a termocuplului, inclusiv zgomo-
tul, liniaritatea si eroarea de compensare, ca-
racteristicile termocuplului in sine si masu-
rarea temperaturii de referinta sau a joncti-
unii reci. In dispozitivele moderne de masu-
rare pe 24-biti de nalta precizie, sunt utili-
zate ADC-uri avansate si suntimplementate
practici de proiectare pentru a minimiza
zgomotul, liniaritatea si erorile de compen-
sare. Desi este imposibil sa se evite complet
erorile de termocuplu, este fezabil sa se
minimizeze. Aceste erori provin in principal
din imperfectiunile inerente ale aliajelor
utilizate, care pot varia usor de la lot la lot.
Anumite tipuri de termocuplu prezinta mai
putine erori; Termocuplurile standard de tip
K si J au un domeniu de eroare de pana la
+2,2°C,in timp ce termocuplurile de tip T au
un domeniu de eroare de pana la +1°C.
Termocuplurile mai scumpe, cunoscute sub
numele de SLE (Special Limits of Error), sunt
fabricate folosind fire de calitate superioara
si pot reduce aceste erori cu un factor de 2.
Masurarea precisa a jonctiunii reci: masu-
rarea jonctiunii reci, unde termocuplurile se
conecteaza la dispozitivul de masurare, re-
prezintd o provocare. in instrumentele mai
scumpe, cum ar fi produsele DT MEASUR-
point, o placa metalica izoterma este utili-
zata pentru a mentine o jonctiune rece
consistenta si masurabild cu precizie. Cu
toate acestea, in dispozitivele cu costuri mai
mici, incorporarea blocurilor metalice izo-
terme devine prohibitiva. Ca rezultat, ma-
surarea cu precizie a temperaturii la punctul
exact de contact dintre termocuplu si conec-
torul de cupru devine o provocare.
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Aceasta limitare face ca mdsurarea tempera-
turii jonctiunii reci sa fie susceptibila la erori
temporare cauzate de schimbarea rapida a
temperaturilor sau a conditiilor de putere
din apropierea jonctiunii reci.

Provocari de proiectare pentru MCC 134
Pentru a intelege provocdrile de proiectare
asociate cu MCC 134, haideti sa-l comparam
cu popularul E-TC al MCC, un dispozitiv de
masurare a termocuplurilor de inalta preci-
zie, conectat prin Ethernet. Temperatura
jonctiunii reci a E-TC este masurata folosind
senzorul de temperatura IC ADT7310 de la
Analog Devices. Designul senzorului IC
functioneaza eficient in mediul controlat si
consistent al MCC E-TC. Carcasa exterioara
din plastic regleaza fluxul de aer, iar compo-
nentele electronice si procesoarele functio-
neaza sub o sarcina constanta. In consecin-
td, senzorul IC masoard cu precizie tempera-
tura jonctiunii reci in acest mediu controlat.
Totusi, in timpul proiectdrii initiale a MCC
134, a fost folosit un senzor IC pentru a
masura temperatura jonctiunii reci. Cu toate
acestea, a devenit evident in timpul proce-
sului de validare a dispozitivului ca acura-
tetea a fost insuficientd. Datorita incapa-
citatii de a pozitiona senzorul IC suficient de
aproape de blocul conector, gradientii mari
si necontrolati de temperatura cauzati de
Raspberry Pi si de mediul extern au dus la o
repetabilitate slaba a masuratorilor.

MCC a abordat aceasta problema prin re-
proiectarea MCC 134 cu o schema imbu-
natatita, care ofera acuratete si repeta-
bilitate semnificativ imbunatatite, menti-
nand in acelasi timp un cost scazut. In loc s&
utilizeze un senzor IC si un singur bloc ter-
minal, noul design incorporeaza doua blo-
curi terminale si trei termistori. Acesti
termistori sunt plasati pe ambele parti si
intre blocurile terminale. Desi aceasta re-
proiectare a introdus complexitate, termis-
torii urmaresc mai precis schimbarile de
temperatura in jonctiunea rece, chiar si in
timpul variatiilor in sarcina procesoruluisia
temperaturii mediului.

Thermistors increased measurement accuracy

Acest design ofera rezultate excelente, mai
putin sensibile la mediul necontrolat al
Raspberry Pi. Dar, anumiti factori pot inca
influenta acuratetea, iar utilizatorii isi pot
imbundtati rezultatele masuratorilor redu-
cand la minimum schimbarile bruste ale
gradientilor de temperatura in MCC 134.

Cele mai bune practici pentru

masurari precise cu MCC 134

MCC 134 a fost proiectat pentru a obtine re-
zultate in cadrul specificatiilor maxime de
precizie a termocuplului, atunci cand este
operatin conditiile de mediu documentate.
Functionarea in conditii cu temperaturi
tranzitorii excesive sau fluctuatii ale fluxului
de aer poate afecta rezultatele. In cele mai
multe cazuri, MCC 134 va indeplini speci-
ficatiile tipice. Pentru a obtine cele mai pre-
cise citiri ale termocuplului, MCC recoman-
da urmatoarele practici:

 Reduceti sarcina pe procesorul Raspberry
Pi. Incircarea completa a tuturor celor
patru nuclee ale procesorului Raspberry
Pi cu un program poate creste tempera-
tura procesorului peste 70°C. Rularea unui
program care fncarca un singur nucleu va
functiona la o temperatura cu aproxima-
tiv 20°C mai mica.

Minimizati variatiile de temperatura
ambientald. Plasati MCC 134 departe de
sursele de caldura sau dispozitivele de
racire care se pornesc si se opresc.
Schimbdrile bruste ale mediului pot duce
la erori crescute de masurare.

Asigurati un flux de aer constant, de
exemplu, de la un ventilator. Un flux de
aer constant ajuta la disiparea caldurii si la
reducerea erorilor.

Cand configurati mai multe dispozitive
HAT MCC DAQ intr-o stiva, pozitionati
MCC 134 cel mai departe de placa
Raspberry Pi. Deoarece Raspberry Pi
genereaza caldurd semnificativa, plasarea
MCC 134 la o distantd mai mare de Piva
imbunatati precizia.

Concluzie

Termocuplurile oferd inginerilor un mijloc
rentabil si versatil de masurare a tempera-
turii. Cu toate acestea, mdsurarea cu precizie
a termocuplurilor ridica provocari. Prin design
inovator si teste extinse, MCC a depasit difi-
cultdtile de a masura cu precizie termocu-
plurile in mediul aparent necontrolat al
Raspberry Pi. MCC 134 DAQ HAT permite uti-
lizarea termocuplurilor standard cu aceasta
platforma de calcul rapida si rentabila.

Cea mai recenta generatie Raspberry Pi este
Raspberry Pi4, disponibild in versiunile de
2GB si 4GB. Aceasta este cea mai puternica
placa Pi de pana acum, fiind acum un com-
puter desktop complet; dispozitivul poate fi
conectat simultan la doua ecrane 4K inde-
pendente si, fata de predecesorii sdi, are o
putere de procesare de trei ori mai mare si
performante multimedia de patru ori mai
mari. Utilizatorii pot naviga, urmari filme, edita
imagini si chiar crea aplicatii in ultra HD.
Mai multe informatii: www.ro.rsdelivers.com
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Accesorii pentru Raspberry Pi4

Raspberry Pi4 este computerul vostru, miniatural, cu display dual
precum si creierul unui robot, hub pentru casa inteligentd, centru
media, nucleu de inteligentd artificiala in retea, precum si multe
altele. Alaturi de acesta, in oferta Aurocon COMPEC sunt disponi-
bile numeroase accesorii, care fac mai comoda utilizarea in
aplicatii.

Carcasa din plastic Raspberry Pi pentru
utilizare cu Raspberry Pi 4B (rosu, alb)

187-6749 Raspberry Pi

Cod Producétor
RPI4 Case Red/White

Caracteristici tehnice

Marca/ utilizare Raspberry Pi/ cu Raspberry Pi 4B
Seria Oficial

Culoare Rosu, alb

Dimensiuni externe 97 mm X 70 mm X 25mm
Material Plastic

Carcasa din aluminiu (argintie) RS PRO
pentru utilizare cu Raspberry Pi 4

230-9822 RSPRO

Caracteristici tehnice

Marca/ utilizare RS Pro/ cu Raspberry Pi 4
Seria RS Pro

Culoare Argintie

Dimensiuni externe 108.50 mm x 30.00 mm
Material Aluminiu

Modul de camera Raspberry Pi, Pi NoIR,

CSI-2 cu rezolutie 3280 x 2464 pixeli

Dispune de acelasi senzor de imagine de 8 mega pixeli (precum
camera standard Raspberry Pi) cu filtru de téiere in infrarosu eliminat
pentru a creste sensibilitatea la lumind IR. Pi NolIR este compatibil cu
toate modelele Raspberry Pi si oferd inalta definitie, sensibilitate
ridicata, diafonie redusa si captura de imagini cu zgomot redus
intr-un design ultra mic si usor. Modulul camerei se conecteaza
la placa Raspberry Pi prin conectorul CSI care este capabil de viteze
de dateridicate si transporta exclusiv datele pixelilor catre procesor.
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NEYHIYEENI]) Raspberry Pi4

UL  MULUG

A0S D,S0F 900
F=MA A09 0,501
LF=-MA A09
F-MA

LA R E

Raspberry Pi

Cod Producator
913-2673 Raspberry Pi PiNoir Camera Module V2.1

Caracteristici tehnice

Marca /tip Raspberry Pi/ modul camerd
Seria Pi NolR

Numdr de canale 1

Interfatd de magistrald suportata CSI-2

Rezolutie maxima 3280 x 2464 pixeli

Frecventd maxima de cadre 30fps

Dimensiuni 23.86 mm X 25 mm x 9 mm
Temperaturad maximd de operare  +60°C

Temperaturd minimd de operare  -20°C

Raspberry Pi PoE + placa
Raspberry Pi POE+ HAT este un
add-on pentru computerele
Raspberry Pi cu pini PoE, inclusiv
Raspberry Pi 3B+ si Raspberry Pi 4.
Este folosit pentru alimentarea
Raspberry Pi printr-un cablu
Ethernet, cu conditia ca echipa-
mentul de alimentare sa fie in-
stalat pe retea Ethernet. HAT Raspberry Pi SC0468

include si un ventilator care va raci procesorul Raspberry Pi.

221-1857

Caracteristici tehnice

Marca Raspberry Pi

Nume produs PoE + board (plus placad)
Categorie Sursd de alimentare
Factor de formad HAT

Kit de ventilatie pentru racire 52Pi Ultimate - Raspberry Pi

202-0448

52Pi

Cod Producétor -
ZP-0037 &

Caracteristici generale:

» Compatibilitate cu Raspberry Pi 4B/3B+/3B/2B/B+

» Consum energetic redus

« Silentiozitate ridicata

» Usor de instalat

Surse: ~ https://www.rs-online.com/designspark/measuring-thermocouples-with-the-mcc-134-and-raspberry-pi
https://ro.rsdelivers.com/product/digilent/6069-410-002/digilent-mcc-134-thermocouple-measurement-dag-hat/

23061812query=2306181&intcmp=R0-DS-_-DSAP-BPOT-_-Apr-24-_-measuring-thermocouples-with-the-mcc-
134-and-raspberry-pi_2306181

m Autor: Gramescu Bogdan
Aurocon Compec
WWW.COMPEeC.ro

COMPEC

HUROCON COMPEC SRL
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https://www.rs-online.com/designspark/measuring-thermocouples-with-the-mcc-134-and-raspberry-pi
https://ro.rsdelivers.com/product/digilent/6069-410-002/digilent-mcc-134-thermocouple-measurement-daq-hat/2306181?query=2306181&intcmp=RO-DS-_-DSAP-BP01-_-Apr-24-_-measuring-thermocouples-with-the-mcc-134-and-raspberry-pi_2306181
https://ro.rsdelivers.com/product/digilent/6069-410-002/digilent-mcc-134-thermocouple-measurement-daq-hat/2306181?query=2306181&intcmp=RO-DS-_-DSAP-BP01-_-Apr-24-_-measuring-thermocouples-with-the-mcc-134-and-raspberry-pi_2306181
https://ro.rsdelivers.com/product/digilent/6069-410-002/digilent-mcc-134-thermocouple-measurement-daq-hat/2306181?query=2306181&intcmp=RO-DS-_-DSAP-BP01-_-Apr-24-_-measuring-thermocouples-with-the-mcc-134-and-raspberry-pi_2306181
https://ro.rsdelivers.com/product/digilent/6069-410-002/digilent-mcc-134-thermocouple-measurement-daq-hat/2306181?query=2306181&intcmp=RO-DS-_-DSAP-BP01-_-Apr-24-_-measuring-thermocouples-with-the-mcc-134-and-raspberry-pi_2306181
https://ro.rsdelivers.com/product/digilent/6069-410-002/digilent-mcc-134-thermocouple-measurement-daq-hat/2306181?query=2306181&intcmp=RO-DS-_-DSAP-BP01-_-Apr-24-_-measuring-thermocouples-with-the-mcc-134-and-raspberry-pi_2306181
https://www.compec.ro/
https://ro.rsdelivers.com/product/52pi/zp-0037/52pi-ultimate-cooling-fan-kit-for-raspberry-pi/2020448?query=202-0448
https://ro.rsdelivers.com/product/52pi/zp-0037/52pi-ultimate-cooling-fan-kit-for-raspberry-pi/2020448?query=202-0448
https://ro.rsdelivers.com/product/raspberry-pi/rpi4-case-red/white/raspberry-pi-plastic-case-for-use-with-raspberry/1876749?query=187-6749
https://ro.rsdelivers.com/product/raspberry-pi/raspberry-pi-pinoir-camera-module-v21/raspberry-pi-pi-noir-camera-module-csi-2-with-3280/9132673?query=913-2673
https://ro.rsdelivers.com/product/raspberry-pi/raspberry-pi-pinoir-camera-module-v21/raspberry-pi-pi-noir-camera-module-csi-2-with-3280/9132673?query=913-2673
https://ro.rsdelivers.com/product/raspberry-pi/sc0468/raspberry-pi-poe-board/2211857?query=221-1857
https://ro.rsdelivers.com/product/raspberry-pi/sc0468/raspberry-pi-poe-board/2211857?query=221-1857
https://ro.rsdelivers.com/product/rs-pro/rs-pro-aluminium-case-for-use-with-raspberry-pi-4/2309822?query=230-9822

Leuze

Senzori de imagine pentru detectia prezentei, masurare, numarare, citire de coduri

L Flexibili si eficienti pentru o varietate de aplicatii. 1

Un singur dispozitiv pentru detectie, identificare si inspectie: Senzorii de imagine din seria IVS 1048i / DCR 1048i

Senzorul de imagine IVS/DCR 1048i
este un dispozitiv compact, versatil,
cu functii de procesare imagine pen-
tru aplicatii de identificare si inspec-
tie. Este disponibil in diverse modele,
cu doua rezolutii, pentru o flexibili-
tate cat mai ridicata.

Senzorii de imagine din seriile IVS
1048i si DCR 1048i sunt dispozitive
compacte, versatile si cu o performan-
ta ridicata in aplicatiile de procesare
de imagine pentru detectie, identifi-
care si inspectie.

O gama diversificatd cu doud rezolutii
asigura flexibilitate maxima.

Cu functii puternice de procesare de
imagine, un software usor de utilizat,
bloc optic configurabil si iluminare
integrata LED, noii senzori de ima-
gine de la Leuze ofera un nivel de
performanta si eficienta ridicate.

Avantajele utilizatorului
m Produs performant pentru
utilizare in aplicatii de detectie,

identificare si inspectie
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m  Modele variate cu doua rezolutii
disponibile

m  Functii performante de procesare
de imagine si o interfata grafica
intuitiva, pentru o configurare si
punere in functiune cat mai
rapide

m Interfete digitale integrate:
TCP/IP, PROFINET, FTP sau SFTP

m Bloc optic flexibil, lentilele pot fi
schimbate pentru reconfigurare
distanta, camp vizual si rezolutie

m Iluminare LED integrata, alb si
rosu, pentru obtinerea unui
contrast cat mai bun al imaginii

m Filtre optice pentru aplicatii
speciale: verificare calitate,
obiecte reflectorizante sau
iluminare ambientala variabila

m Carcasa compacta ce permite
integrarea usoara in diverse sisteme

m Carcasa certificata IP67 permite
utilizarea senzorului in conditii
de mediu dificile

DCR 1048i
Algoritmul performant de citire co-
duri asigura o fiabilitate ridicata a
senzorului.

Ca optiune, acest model dispune de
un algoritm imbunatatit pentru citi-
rea codurilor DPM:

m Citire coduri 1D/2D
m Citire coduri DPM

IVS 1048i

Modele complexe pentru aplicatii de
detectie, inspectie si identificare fo-
losind un singur senzor. Mai mult, sunt
disponibile doua rezolutii pentru
aceste modele.

Detectia prezentei
Citire coduri 1D/2D
Masurare si numarare
Identificare si inspectie

Punere in functiune rapida
si versatila in aplicatii

Software-ul Leuze Vision Studio ofera
unelte puternice pentru procesare de
imagine si inspectie.

Pentru reducerea costurilor si a tim-
pilor de instalare, senzorii pot fi con-
figurati de utilizatori nespecializati,
fara o pregatire anterioara.



Leuze

Senzorii de imagine pot fi utilizati in
diverse aplicatii industriale:

m Verificarea pozitiei in sisteme de
manipulare automate sau corectia
unei traiectorii

m |dentificarea marcajelor de pe
produse, a formelor produselor
sau alte caracteristici ale acestora

m Verificarea unei componente sau
verificarea unui montaj corect a
acesteia

m Masurarea si numararea
produselor

m Inspectia produselor pentru
defecte

Lentile interschimbabile pentru
flexibilitate in aplicatii

Datorita celor patru lentile S-Mount
disponibile cu focus variabil ajustabil
si doud deschideri, senzorii de imagi-
ne IVS 1048i / DCR 1048i sunt flexibili
din punct de vedere al distantei de
citire, cdmpului vizual, rezolutiei.

Aplicatii

IVS 1048i
Verificarea calitatii in
procesul de etichetare

Cerinta:

Pe o linie de impachetare, eticheta
trebuie fixata pe ambalaj.

Eticheta trebuie sa fie pozitionata co-
rect, inainte ca produsul sa ajunga in
faza urmatoare a procesului de im-
pachetare.

Solutie:

Cu un camp vizual variabil si distanta
de operare mare, noul IVS 1048i poate
localiza si masura usor eticheta, pen-
tru a determina daca este amplasata
corect pe ambalaj. >
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>

IVS 1048i
Detectia adezivului la ambalare

Cerinta:

Daca se utilizeaza adeziv in procesul
de impachetare, trebuie sa ne asigu-
ram ca acesta este aplicat corect
inaintea inchiderii ambalajului.

Solutie:

IVS 1048i poate detecta si numara
punctele de adeziv, precum si ma-
sura cantitatea de adeziv aplicata,
fiind ideal pentru utilizarea in astfel
de aplicatii.

IVS 1048i
Verificarea calitatii in
procesele de imbuteliere

Cerinta:

in liniile de imbuteliere trebuie verifi-
cata pozitionarea corecta a capace-
lor pe recipiente.

Solutie:

Utilizand setul extins de functii soft-
ware, noul senzor de imagine IVS
1048i poate determina daca pozitio-
narea capacului pe recipient este
corecta sau nu.

DCR 1048i
Citirea simultana a
codurilor 1D si 2D

Cerinta:

Un ambalaj are aplicat atat cod de bare,
cat si cod 2D. Din motive de calitate,
codurile trebuie citite inainte de intro-
ducerea a 5 produse intr-un singur
ambalaj. In timpul procesului, codurile
trebuie identificate printr-o singura
citire, indiferent de tipul acestora.

Solutie:

Noul DCR 1048i poate citi coduri 1D si
2D, precum si orice numar de coduri
1D/ 2D simultan, fara probleme, dato-
rita functiei de decodare multipla.

www.oboyle.ro

58 Electronica Azinr.4(234)/2024



https://www.oboyle.ro

SCO’Boyle SRL

P-ta Alexandru Mocioni Nr. 5 Ap. 9/1
300199 Timisoara, ROMANIA

Leuze conmriex)

ASM

perfect in sensors.

a-s-e-n-t-i-c-s

vision technology

_AUTOMATIZAR]L

Leuze

= Senzori optici

= Senzori inductivi

» Senzori capacitivi

= Senzori logistica

*Siguranta la locul
de munca

Contrinex

= Senzori optici

= Senzori inductivi

= Senzori capacitivi

» Senzori ultrasonici

= Cortine de siguranta

Kobold

« Debitmetre

= Monitoare si
comutatoare debit

* Indicatoare si
comutatoare de nivel

Sensor
Instruments

= Senzori de culoare
= Senzori True Color
= Spectrometre

= Senzori de luciu

ASM

» Senzori de deplasare
liniara

= Senzori unghiulari

Inxpect

= Sistem de siguranta

volumetric cu tehnologie
radar

* FUJIFILM  hafag

sensors &) controls

Phone +40 747 506 835
E-mail office@oboyle.ro

O'BOYLE

electronics & automation

Ser;sar* b

POSITAL

Ilnstruments

FRABA

i HAHN G PRIGNITZ

MIKROSYSTEMTECHNIK

RED —
MaGNETics == INXPECT
Vi1 i
Trafag Selec
=Traductoare de presiune  *Numaratoare =Kituri electronice

» Comutatoare electronice
de presiune

= Comutatoare electro-
mecanice de presiune

»Traductoare de
temperatura

Posital

=Encodere incrementale
si absolute

=Senzori pozitie si
deplasare

=Senzori de inclinatie

Asentics

= Sisteme Vision

Fujifilm

= Folie masura presiune
PRESCALE

»Folie temperatura
THERMOSCALE

»Folie ultraviolete
UVSCALE

»Folie anti-falisificare
FORGE GUARD

Prignitz
=Senzori presiune
= Senzori temperatura

Red Magnetics
=Electromagneti

- cu retinere

- de impingere

- de retragere
=Bobine

= Automate programabile

=« Controlere temperatura

=Relee de protectie

» Indicatoare de proces si
controlere

= Aparate de panou
multifunctionale

Accesorii

»Coloane de semnalizare
»Blocuri de distributie
“Surse in comutatie

= Mecanisme de blocare
= Limitatoare de cursa

= Conectica

= Sisteme de aliniere cu

laser

| ELECTRONICE
Hahn

“Transformatoare PCB
»Inductante

“Bobine
=Convertoare Flyback

= Statii de lipire

= Surse de laborator

= Aparate de spalare
cu ultrasunete

= Unelte de atelier

Aparate de
masura

= Multimetre

= Clamp-metre
= Osciloscoape
= Testere de izolatie
= Termometre cu IR
= Luxmetre

= Tahometre

= Sublere

= Micrometre



https://www.oboyle.ro/

sensors & controls

Eficienta mai mare utilizand comutatoarele de presiune
cu afisare impreuna cu telefoanele inteligente

-y

Comutatoarele de presiune utilizabile impreuna cu
un telefon inteligent simplifica punerea in functiune
a procesului si gestionarea pieselor de schimb.
Comutatoarele electronice de presiune cu afisare sunt pe
piata de multi ani, dar acum sunt disponibile in diferite
versiuni. Luand in considerare ciclurile de productie,
aceste dispozitive sunt in etapa a treia de dezvoltare. in
prima faza au fost implementate functii noi, iar faza a
doua a fost marcata de reducerea costurilor.

In faza actuala, dispozitivele sunt echipate cu functii si
tipuri de conexiuni. Pe langa dezvoltarile tehnologice
generale, aceastd imbunatatire este adusa pentru integra-
rea senzorilor in loT (Internet of Things) si Industrie 4.0,
in vederea interconectarii senzorilor cu sistemele ERP
(Enterprise Resource Planning).

Trafag a urmarit atent abordarea mobila a aplicatiilor si
concentrarea pe parametrizarea senzorului folosind
aplicatiile mobile. In contrast cu tastatura integrata cu 3
taste si afisarea cu 4 digiti, utilizand aplicatia mobild, utili-
zatorul poate urmari datele senzorului si poate parame-
triza senzorul prin intefata grafica. Senzorul inregistreaza
datele masurate, iar acestea pot fi transmise si stocate in
memoria telefonului. In mediul industrial, aceasta conexi- HR T g SafLe,

une directa intre utilizator si senzor prin telefonul inteligent S x » Google Play
poate fi utilizata pentru cresterea eficientei si calitatii.
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Parametrizarea in timpul

testarii si punerii in functiune

Punctele de comutare sunt definite in specificatiile
tehnice, insa in timpul punerii in functiune sunt necesare
optimizari ale acestora, determinate dupa mai multe teste.
Daca intregul sistem poate comunica prin magistrale de
date sau IO-Link, acest lucru poate fi rezolvat din controle-
rul principal. Cu toate acestea, in multe cazuri, semnalele
analogice si digitale ale senzorilor nu sunt centralizate,
fiind nevoie de interventia locald a utilizatorului pentru
parametrizare. Acest lucru este un avantaj in cazul senzo-
rilor de presiune cu afisare, utilizatorul putand vizualiza si
ajusta valorile masurate local. Utilizarea telefonului inteli-
gent si a aplicatiei Trafag faciliteaza acest proces.

In cazul testelor si optimizarilor, un set de parametri memo-
rat in aplicatie poate fi usor rescris in senzor sau poate fi
trimis catre alte puncte de masura din sistem. Aceasta
optiune este mai rapidd si eficientd comparata cu parame-
trizarea prin taste VDMA, iar datorita optiunii de copiere
a parametrilor, ratele de eroare sunt reduse semnificativ.

Stocuri simplificate

Majoritatea utilajelor si sistemelor industriale utilizeaza
senzori de presiune cu afisare, care pe langa semnalele
cu comutare au nevoie si de iesire analogica (4 ... 20 mA,
0... 10VDCQ) in diferite puncte de masura. Pentru reduce-
rea numarului de piese de schimb necesare pentru
mentenantd, senzorii de presiune DPC si DPS de la Trafag
sunt ideali. Pe langa parametrizarea simpla prin memo-
rarea seturilor de valori, echiparea senzorilor cu semnale
cu comutare si analogice reduce numarul pieselor de
schimb la minim.

Este posibila reducerea domeniului de masura la 50%,
scaland astfel semnalul analogic pe domenii de presiune
individuale.

Parametrii pot fi modificati fard alimentarea instrumentu-
lui. NFC (Near Field Communication) functioneaza ca
interfata. Aceasta permite utilizatorului parametrizarea
instrumentelor imediat dupa ce au fost scoase din cutie,
fara a fi alimentate. De asemenea, se poate verifica daca
setul corect de parametri este memorat in senzor inaintea
instalarii.

Reparametrizare usoara in cazul inlocuirii

Pe langad avantajele mentionate anterior, inlocuirea sen-
zorului este simplificata datorita accesului direct al utili-
zatorului la parametri, fara interventii in sistemul de
control. Ca o prima analiza de erori, operatorul poate
trimite setul de parametri prin e-mail catre service si se
poate confirma daca setarile sunt corecte.

XEHDBE
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O alta caracteristica folositoare in acest caz, o reprezinta
functia integratd de memorare a valorilor presiunii
masurate a DPC/DPS. Aceste date masurate pot fi trans-
ferate prin NFC catre telefon ca un fisier CSV.

Pentru conectarea senzorilor de presiune cu afisare
DPC/DPS la priza uzuala, in scopul testarii in laboratoare,
Trafag ofera un kit complet format din sursa de alimen-
tare si trusa pentru transport.

Foi de date:

www.trafag.com/H72320 (DPC 8380)
www.trafag.com/H72321 (DPS 8381)

Instructiuni:
www.trafag.com/H73320

Probleme de securitate

Partea negativa a accesului facil la parametrizare o
reprezinta, desigur, problemele de securitate. n acest caz
insa, utilizarea tehnologiei NFC in apropierea senzorului,
ofera avantaje semnificative comparativ cu protocoalele
WLAN sau Bluetooth.

Protocoalele care opereaza de la distanta sunt mai putin
sigure, fiind posibil accesul la dispozitive din afara fabricii,
pe langa necesarul utilizarii unor tehnologii complexe de
criptare a datelor. NFC fiind utilizabil la cativa milimetri,
accesul se poate face doar de langa dispozitive. Pentru
protectia impotriva modificdrii parametrilor de catre per-
soane neautorizate, este posibild protejarea dispozitivului
printr-un cod de 4 cifre introdus inainte de conectarea NFC.

Exemplele prezentate arata cum introducerea noilor
tehnologii, prin combinarea telefoanelor inteligente sia
senzorilor de presiune, faciliteaza si eficientizeaza pa-
rametrizarea, reduce inventarul de piese de schimb,
birocratia si costurile.

Tel.: 0256-201346
E-mail: office@oboyle.ro
www.oboyle.ro
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sensors & controls

Nou in gama 0'Boyle:
Trafag — producator elvetian de senzori de presiune, temperatura si monitorizare a
densitatii gazelor.

Senzori de presiune disponibili in diverse forme constructive, pentru a acoperi diverse domenii de presiune,
conexiuni electrice, proceduri de masurare, semnale electrice si certificari (CE, EX, feroviare si maritime).
www.oboyle.ro

POSITAL

FRABA

Encodere cubice de la POSITAL: Reintroducerea unei constructii favorite in industrie

Raspuns dinamic intr-o constructie solida

Encodere cubice - encoderele incrementale de rotatie intr-o carcasa cubica au fost populare in constructiile de
masini incepand cu anii 1960’s, mai ales datorita usurintei instalarii, fara suporti sau cleme speciale. POSITAL a reintrodus
si imbunatatit aceastd constructie cu noi functii si capabilitati relevante pentru aplicatiile viitoare.

m Instalare simpla — Nu sunt necesare cleme si suporti speciali

m Carcasa robusta, cu rezistenta la socuri si vibratii

m Programabilitatea interfetei incrementale si a rezolutiei prin
UBIFAST Configuration Tool

m Solutie economica pentru pozitionare cu acuratete ridicata

= Inlocuire usoara

Encoderele cubice POSITAL sunt construite pe platforma de masurare magnetica. Modulul magnetic intern de masura
are acuratete si raspuns dinamic ridicate, rezistentd la socuri, vibratii, praf si umezeala. Mai mult, acest modul Posital
este programabil. Rezolutia (numarul de impulsuri pe rotatie) poate fi programat intre 1 si 16,384 impulsuri pe rotatie
(PPR) doar prin interfata de programare, fara modificari ale componentelor mecanice. Similar, sensul de rotatie si
iesirile — Push-Pull (HTL), RS422 (TTL) sau Open Collector (NPN) — pot fi configurate in interfata de programare.
Posibilitatea programarii encoderului este semnificativa pentru distribuitori, integratori de sisteme sau constructori de
masini, ajutand la gestionarea eficienta a stocurilor. Utilizand senzori programabili, acestia pot stoca produse “standard”
n cantitati reduse, care pot fi mai apoi configurate functie de necesitatile aplicatiei in care vor fi integrate. Cand este
necesara reintregirea stocului, sistemul international de productie Posital, poate livra produsul oriunde in doar cateva
zile, la preturi competitive.

inlocuire simpla si eficienta: Encoderele cubice POSITAL sunt construite in ideea unei inlocuiri simple si rapide a
encoderelor cubice traditionale, cu dimensiuni si interfete similare. Acestea le fac un inlocuitor economic pentru com-
ponente defecte, ineficiente sau care nu se mai produc. Sunt, de asemenea, o alegere versatila pentru noile utilaje,
datorita usurintei de montaj si tehnologiilor noi integrate. www.oboyle.ro
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. Messe Frankfurt Group

smtconnect

11-13.6.2024 ?
NUREMBERG, GERMANY

DRIVING
MANUFACTURING .
FORWARD

Discover the world of
electronics production.

Would you like to experience the latest trends
In electronics manufacturing up close, expand O
your specialist knowledge and exchange ideas
with industry experts?

Then immerse yourself in the world of
electronics manufacturing and be there when
the SMTconnect 2024 opens its doors again in

Nuremberg, Germany. With a focus on Surface %\\Q
Mount & Microelectronics Manufacturing
Technologies, the SMTconnect is the only trade
fair in Europe that covers the entire production
process for microelectronic assemblies and '
systems. Use this opportunity to expand your

partner network in Europe and gain a quick

overview of the market. \

V
&

Find out more: smtconnect.com


https://smt.mesago.com/nuremberg/en.html

=LTHD=

Whether you are dealing with warpage induced
defects, voiding, insufficient solder paste volume,
electrical or mechanical reliability issues, the new
Solder Pastes - coupled with our world-renowned
Technical Support - allow for the lowest total
cost of ownership and fewer end-of-line
defects.

The deep
meaning
of true

cleaning

www.lthd.com



https://www.lthd.com

vesimien o TIB 14 - 17 MAI 2024

%ﬁ Romexpo - Bucuresti, Roménia

TARG PENTRU PRELUCRAREA METALELOR,
TEHNOLOGII $I ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

www.metalshow-tib.ro



https://www.metalshow-tib.ro

=LTHD

Siguranta si conformitate

Premier Distributor

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

Semne de siguranta la locul de munci Marcarea fevilor Etichetare pentru logisticd Marcarea tonelor Semne vituale pentru securitatea mundi Sorbenti industriali

Blocare/marcare

Blocare pentru riscuri electrice Blocare pentru riscuri mecanice Lacite (standard 5i personalizate)

Pentru mai muite detalil contactatl LTHD, Premies Distributor Brady sau visitatl pagina noastrd de Internet: Nitps S smartid tha comi oo homl

Premier Distributor

Marcarea cablurilor/ Identificarea produselor/ Imprimante

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

IMPRIMANTE DO-IT-YOURSELF PENTRU
SECURITATEA MUNCII & s

Bradyjet |5000

- . L i 1 b o i
Efectuare semn DIY Maracare tevi DIY Controlul inventarubui Instructiuni utilaj Marcarea onelor Identificare in zona de depori

IMPRIMANTE PENTRU MARCAREA CABLURILOR
$I TIPARIREA SEMNELOR DE SIGURANTA

Controbul virual al productiei

IMPRIMANTE PORTABILE IMPRIMANTE DE BISOU.

@o..ﬂ

Dimesiane masimd etichetd b 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 51 mm 112 mm 106 mm 110 mm 110 mm

= e

Etichete tu autolaminare Mansaane termocontractabile Identificarea produselor ru EFREP  Etichete laminate pentru Identificare

BMPI1-PLUS MP. MPS BMPEY

LTHD Corporation S.R.L.
Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., Ithd@Ithd.com, www.lthd.com — LTHD I
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813
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Although not visible,
our labels always find
the right mission.

www.Ithd.com RiERERE:®


https://www.lthd.com
https://www.metalshow-tib.ro/

WURTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT

STAY AHEAD.

=

1%%

Ready to automate and accelerate productivity?

Stay one step ahead in your planning and business automation,
Connect your software systems directly using our REST API without
the need of a third party provider. Access current and future stock
availability, technical product parameters, data sheets and mare —
all in real time in a common standard format.

Discover the capabilities of our API!
www.we-online.com/AP|

WE are here for you!

Join our free webinars on:
www.we-online.com/webinars

Highlights
= High data quality
directly from manufacturer
# |Information in realtime
= Future availability of stock
# |ndividual configuration
# Reliable and safe connection


https://www.we-online.com/webinars

